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Notes, Cautions, and Warnings

Q NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use
of your system.

CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data
if instructions are not followed.

A WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal
injury, or death.

Information in this publication is subject to change without notice.
© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc.
is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: Dell™, the DELL logo, and PowerEdge™ are trademarks of Dell Inc.
Intel® and Intel® Xeon® are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
Microsoft® and Windows® are either trademarks or reglstered trademarks of Microsoft Corporation
in the United States and/or other countries. Red Hat® and Red Hat Enterprise Linux® are registered
trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and/or other countries. SUSE™ is a trademark of
Novell Inc. in the United States and other countries. Citrix®, Xen®, and XenServer® are either
reglstered trademarks or trademarks of Citrix Systems, Inc. in the United States and/or other countries.
VMware® is a registered trademarks or trademarks of VMWare, Inc. in the United States or other
countries.

Other trademarks and trade names may be used in this publication to refer to either the entities claiming
the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and
trade names other than its own.
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A CAUTION: Restricted Access Location

This server is intended for installation only in restricted access locations as
defined in Cl. 1.2.7.3 of IEC 60950-1: 2001 where both these conditions
apply:
*  Access can only be gained by service persons or by users who have been
instructed about the reasons for the restrictions applied to the location and
about any precautions that shall be taken.

*  Access is through the use of a tool or lock and key, or other means of
security, and is controlled by the authority responsible for the location.

Installation and Configuration

A WARNING: Before performing the following procedure, review and follow the
safety instructions that came with the system.

Unpacking the System

Unpack your system and identify each item.

Installing the Tool-Less Rail Solution

& WARNING: Whenever you need to lift the system, get others to assist you. To
avoid injury, do not attempt to lift the system by yourself.

& WARNING: The system is not fixed to the rack or mounted on the rails. To avoid
personal injury or damage to the system, you must adequately support the system
during installation and removal.

A WARNING: To avoid a potential electrical shock hazard, a third wire safety
grounding conductor is necessary for the rack installation. The rack equipment
must provide sufficient airflow to the system to maintain proper cooling.

CAUTION: When installing rails in a square-hole rack it is important to ensure
that the square peg slides through the square holes.

A CAUTION: Square studs must be flush with the rack posts to install properly.
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1 Pull on the latch release buttons on the end piece midpoints to open the
rail latches.

2 Align the end pieces of the rails on the vertical rack flanges to seat the pegs
in the bottom hole of the first U and the top hole of the second U. Engage
the back end of the rail until the latch locks in place.

Q NOTE: The rails can be used in both square-hole and round-hole racks.

3 Repeat steps | to 2 to position and seat the front end piece on the vertical
flange.

Q NOTE: To remove the rails, pull on the latch release button on the end piece
midpoint and unseat each rail.
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Installing the System

Empty the System Chassis

1

Unplug the power cable from the power supply unit.

2 Pull out the power supply unit handle.

5
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3 Press down on the release latch @.

4 Pull the power supply unit out of the system @.

5 Press the release latch down @.
6 Pull the sled out of the system @.
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Installing the System Into the Rack

& WARNING: Whenever you need to lift the system, get others to assist you.
To avoid injury, do not attempt to lift the system by yourself.
Slide the system into the rack.

2 If present, remove the chassis stabilizer shipping bracket (optional) from
the rack.

Q NOTE: To transport systems already installed in the rack, ensure that the two
chassis stabilizer shipping brackets (optional) are in place.

3 Tighten the captive thumbscrews to secure the ears of the system to the
front of the rack.

Q NOTE: Make sure the latch release mechanism is engaged correctly.
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Populate the System

1 Push the power supply unit into the system until flush with the case and
the release latch locks.
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3 Plug the chassis power cable into the power supply unit.

Q NOTE: The correct configuration of the integral chassis AC power cables to the
PSU sockets is as shown in the following illustration.
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4 Push the sled into the system until flush with the case and the release latch
locks.
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The connector on the front of your system has an icon indicating which cable
to plug in. Connect a keyboard, mouse, or monitor (optional).
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Connecting the Power Cables

1 On the back of the system, connect the mains power cable to the system’s
power socket.

AC Port 2

AC Port 1

2 Plug the other end of the power cables into a grounded electrical outlet or
a separate power source such as an uninterrupted power supply or a power
distribution unit.

Q NOTE: AC Port 1 provides power to PSU1, AC Port 2 provides power to PSU2.
For more information, see step 3 of Populate the System.

Turning On the System

When connected to a power source the system automatically powers on.
See Using the Baseboard Management Controller Guide at
support.dell.com/manuals.
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Complete the Operating System Setup

To install an operating system for the first time, see the installation and
configuration documentation for your operating system. Be sure the
operating system is installed before installing hardware or software not
purchased with the system.

Supported Operating Systems
*  Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
*  Microsoft HPC Server 2008 R2
*  Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
* Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64-bit)
* Red Hat Enterprise 5 Update 5 (64-bit)
* SUSE Linux Enterprise Server 11 Service Pack 1 (64-bit)
*  VMware ESX 4.1 Update 1
*  VMware ESXi 4.1 Update 1 (Embedded option for SDIHC)
*  Citrix XenServer 5.6 Feature Pack 1

Q NOTE: For the latest information on supported operating systems, see
support.dell.com.

Other Information You May Need

A WARNING: See the safety and regulatory information that shipped with your
system. Warranty information may be included within this document or as a
separate document.

See the Hardware Owner’s Manual at support.dell.com/manuals for
information about system features, troubleshooting, and component
replacement.

See Using the Baseboard Management Controller Guide at
support.dell.com/manuals.

Q NOTE: Always check for updates on support.dell.com/manuals and read the
updates first because they often supersede information in other documents.
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Technical Specifications

Processor (Per System Board)

Processor type

Intel Xeon Processor E3-1200 product

family

Expansion Bus (Per System Board)

Bus type

Expansion slots

PCI-E x8 Gen 2

Mezzanine connector

Memory (Per System Board)

Architecture

Memory module sockets

Memory module capacities
Minimum RAM
Maximum RAM

Dual Channel Unbuffered DDR3
1066/1333

4

2GB
32GB

Drives (Per System Board)

2.5" hard drives

3.5" hard drives

SAS 6 Gb (4 channels)
SATA 3 Gb (4 channels)
SAS 6 Gb (2 channels)
SATA 3 Gb (2 channels)

Connectors (Per System Board)

Front
NIC 10/100/1G (R]J45) 2
USB 2.0 (through Y-cable) 2
Video (DB15) (through Y-cable) 1
Video
Video type AST2050

Video memory

§ MB DDR2 SDRAM

Technical Specifications
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Power

AC power supply (per power supply)
Wattage
Voltage
Heat dissipation

1400 W
200-240 VAC, 50/60 Hz
55.67 BTU/hr max

Maximum inrush current 55 A max
Physical
Height 13 em (5.1 1n)
Width 44.7 cm (17.6 in)
Depth 75 cm (29.5 in)

Weight (loaded: maximum weight)

Weight (empty)

8-sled configuration:

424 kg (9348 Ibs.)
12-sled configuration:

48.13 kg (106.11 Ibs.)
8-sled configuration:

27.4 kg (60.41 1bs.)
12-sled configuration:

32.02 kg (70.59 Ibs.)

Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific
system configurations, see dell.com/environmental_datasheets.

Temperature

Operating

Storage

14 [ Technical Specifications

10°C to 35°C (50°F to 95°F) with a
maximum temperature gradation of 10°C
(per hour)

NOTE: For altitudes above 2,950 feet, the
maximum operating temperatures derated
to 1°F/550 ft.

-40°C to 65°C (-40°F to 149°F) with a
maximum temperature gradation of 20°C
per hour



Environmental (continued)

Relative Humidity

Operating

Storage
Maximum vibration

Operating

Storage
Maximum shock

Operating

Storage

Altitude
Operating
Storage
Airborne Contaminant Level

Class

20% to 80% (noncondensing) with a
maximum humidity gradation of 10%
per hour

5% to 95% (noncondensing)

0.26 Grms at 5-350 Hz
1.87 Grms at 10-500 Hz for 15 minutes

One shock pulse in the positive z axis
(one pulse on cach side of the system) of
31 G for 2.6 ms in the operational
orientation

Six consecutively executed shock pulses
in the positive and negative x, y, and z
axes (one pulse on each side of the
system) of 71 G for up to 2 ms.

Six consecutively executed shock pulses
in the positive and negative x, y, and z
axes (one pulse on cach side of the
system) of 22 G faired square wave pulse
with velocity change at 200 inches/second

-16 to 3,048 m (-50 to 10,000 ft.)
-16 to 10,600 m (-50 to 35,000 ft.)

GI as defined by ISA-S71.04-1985
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Acoustics

Sound Power (Units: LwAd-UL, bels)

Idle in 23 £ 2°C ambient <=70
SPEC power at 50% in 23 = 2°C <=72
ambient

NOTE: LwAd-UL is the upper limit sound power level (LwAd) calculated by SO 9296
(1988) and measured in accordance with 1S07779 (1999).

16
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Poznamky a upozornéni

E4 POZNAMKA: POZNAMKA oznacuje dilezité informace, které pomahaji
lepSimu vyuziti systému.

UPOZORNENI: UPOZORNENI oznaéuje nebezpeéi poskozeni
hardwaru nebo ztraty dat v pfipadé nedodrzeni pokynt.

A VAROVANI: VAROVANI upozorfiuje na potencialni nebezpeéi
poskozeni majetku, irazu nebo smrti.

Informace v této publikaci se mohou bez pir‘edchoziho upozornéni zménit.
© 2011 Dell Inc. VSechna prava vyhrazena.

Jakakoli reprodukce téchto materialti bez pisemného povoleni spole¢nosti Dell Inc. je pfisné zakazana.

Ochranné znamky pouzité v tomto textu DellTM logo DELL a PowerEdge™ jsou ochranné zndmky
spole¢nosti Dell Inc. Intel® a Intel® Xeon® jsou reglstrovane ochranne znamkKy spoleénosti Intel
Corporation v USA a dalsich zemich. Microsoft® a Windows® jsou ochranné znamky nebo
registrované ochranné znamky spoletnosti Microsoft Corporation v USA a dalsich zemich. Red Hat®
a Red Hat Enterprise Linux® jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Red Hat, Inc. v USA a
dalsich zemich. SUSETMJe ochranna znamka spole¢nosti Novell Inc. v USA a dal§ich zemich. Citrix®,
Xen® a XenServer® jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné znamky spolecnosti Citrix
Systems, Inc. v USA a dal$ich zemich. VMware® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti
VMware, Inc. v USA a dalsich zemich.

V této publikaci mohou byt pouzity dal$i ochranné znamky a obchodni nazvy s odkazem na spole¢nosti
vlastnici tyto znamky a ndzvy nebo na jejich produkty. Spole¢nost Dell Inc. nema vlastnické zajmy
viéi ochrannym znamkam a obchodnim nazviim jinym nez svym vlastnim.
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A UPOZORNENI: Umisténi s omezenym pfistupem

Tento server je uren k instalaci pouze na mista s omezenym piistupem, jak jsou
definovana v ¢l. 1.2.7.3 normy IEC 60950-1: 2001, kde plati obé tyto podminky:

*  Piistup mohou ziskat pouze servisni pracovnici nebo uzivatelé, ktefi byli
pouceni o ddvodech omezeni platného pro umisténi a o veskerych
bezpecnostnich opatienich, jez je nutné dodrzovat.

*  Pristup je poskytovan za pouZiti nastroje nebo zamku a klic¢e nebo je jinak
zabezpecen a je fizen piedstavitelem zodpovédnym za toto umisténi.

Instalace a konfigurace

A VAROVANI: Pied provedenim nasledujiciho postupu si prostudujte
bezpecénostni pokyny dodané se systémem a fid'te se jimi.

Rozbaleni systému

Rozbalte systém a identifikujte jeho jednotlivé soucasti.

Instalace stojanového reseni s pfistupem
bez naradi

VAROVANI: Pii kazdém zvedani systému pozadejte o asistenci.
Systém nezvedejte sami, vyvarujete se tak mozného zranéni.

& VAROVANI: Systém neni pfipevnén ke stojanu ani ke kolejni¢kam.
Chcete-li predejit moznosti zranéni osob nebo poskozeni systému,
je treba systém béhem instalace a vyjimani dostatec¢né stabilizovat.

A VAROVANI: Chcete-li pfedejit nebezpeéi trazu elektrickym proudem,
je nutné pri instalaci do stojanu pouzit tieti bezpe€nostni zemnici
vodic¢. Stojanové vybaveni musi systému poskytovat dostatecny
prichod vzduchu a zajist’ovat tak dostatec¢né chlazeni.

A UPOZORNENI: Pii instalaci kolejniek do stojanu se &tvercovymi
otvory je dulezité zajistit, aby byl do ¢tvercovych otvort zasunut
ctyrhranny kolik.

UPOZORNENI: Pro spravnou instalaci je nutné, aby byly &tyfhranné
koliky zarovnany s otvory na stojanu.
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1 Oteviete zapadky kolejnic¢ek zatazenim za uvoliiovaci knofliky ve stfedu
zadnich konct kolejni¢ek.

2 Zarovnejte koncovky kolejnicek se svislymi ptirubami stojanu a usad’te
koliky do dolniho otvoru prvniho tvaru U a do horniho otvoru druhého
tvaru U. Usad’te zadni konec kolejnicky tak, aby zapadka zaklapla na misto.

Q POZNAMKA: Kolejnicky Ize pouzit ve stojanech se &tvercovymi i kulatymi
otvory.

20 | Instalace a konfigurace



3 Zopakovanim krokii 1 az 2 usad’te a ptipevnéte ke svislé piirubé predni
konec kolejnicky.

Q POZNAMKA: Chcete-li kolejnicky vyjmout, miiZete je uvolnit zatazenim za
uvolfiovaci knoflik ve stfedu zadniho konce kolejnicky.

Instalace systému

Vyprazdnéni Sasi systému
1 Odpojte napajeci kabel od jednotky zdroje napajeni.
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3 Zatla¢te uvoliovaci zapadku smérem doli ©.

4 Vytahnéte jednotku zdroje napajeni ze systému @.

5 Zatlacte uvolnovaci zapadku smérem dolii @.
6 Vytahnéte safiky ze systému @.

i
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Instalace systému do stojanu

& VAROVANI: Pfi kazdém zvedani systému pozadejte o asistenci.
Systém nezvedejte sami, vyvarujete se tak mozného zranéni.

Zasuiite systém do stojanu.

2 Pokud je namontovan stabiliza¢ni pfepravni drzak $asi (volitelny), vyjméte
jej ze stojanu.

Q POZNAMKA: Chcete-li prepravovat systémy jiz nainstalované ve stojanu,
zajistéte, aby byly tyto dva stabilizaéni pfepravni drzaky Sasi (volitelné)
spravné namontovany.

3 Pomoci Sroubkd s roznytovanym koncem upevnéte ouska na systému k
predni ¢asti stojanu.

Q POZNAMKA: Dbejte na to, aby byl spravné usazen uvolfiovaci
mechanismus zapadky.

I 5N
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Zaplnéni systému

1 Zasuiite jednotku zdroje napajeni do systému, dokud nebude zarovnana s Sasi
a nezaklapne uvoliovaci zapadka.
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3 Zapojte napajeci kabel Sasi do jednotky zdroje napajeni.

Q POZNAMKA: Spravna konfigurace integralnich napajecich kabel $asi a

ledujici ilustraci.
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4 Zasurite sanky do systému, dokud nebudou zarovnany s Sasi a nezaklapne
uvolnovaci zapadka.

|
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Konektor na pfedni strané systému je oznacen ikonou znazoriujici, jaky kabel Ize
zapojit. Piipojte klavesnici, my$ nebo monitor (volitelné).
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Pfipojeni napajecich kabelu
1 Na zadni strané systému piipojte hlavni napajeci kabely do soketd napajeni
systému.

AC Port 2

AC Port 1

2 Poté zasunte druhy konec napajecich kabelt do uzemnéné elektrické zasuvky
nebo je piipojte k samostatnému zdroji napajeni, naptiklad ke zdroji
neprerusitelného napajeni (UPS) nebo jednotce rozvadéce (PDU).

Q POZNAMKA: Port AC 1 poskytuje napajeni soketu PSU1, port AC 2
poskytuje napajeni soketu PSU2. DalSi informace najdete v kroku 3 v ¢asti
Zaplnéni systému.

Zapnuti systému

Po ptipojeni ke zdroji napéjeni se systém zapne automaticky. Dalsi informace
najdete v Pruvodci pouzitim ovladace BMC (Baseboard Management Controller)
na adrese support.dell.com/manuals.
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Dokonéeni nastaveni operaéniho systému

Chcete-li provést prvni instalaci operacniho systému, postupujte podle
dokumentace k instalaci a konfiguraci operacniho systému. NeZ zacnete s instalaci
hardwaru ¢i softwaru, ktery nebyl zakoupen spoleéné se systémem, ujistéte se,

Ze je nainstalovan operacni systém.

Podporované operacni systémy
*  Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
*  Microsoft HPC Server 2008 R2
*  Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
* Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64bitovy)
* Red Hat Enterprise 5, aktualizace 5 (64bitovy)
* SUSE Linux Enterprise Server 11 Service Pack 1 (64bitovy)
e  VMware ESX 4.1, aktualizace 1
*  VMware ESXi 4.1, aktualizace 1 (integrovana edice pro SDHC)
* Citrix XenServer 5.6 Feature Pack 1

Q POZNAMKA: Nejnovéjsi informace o podporovanych operaénich
systémech naleznete na webu support.dell.com.

Dalsi uzitecné informace

VAROVANI: Prostudujte si informace o bezpeénosti a predpisech,
které byly dodany se systémem. Informace o zaruce jsou soucasti
tohoto dokumentu nebo jsou piilozeny samostatné.

V Prirucce majitele hardwaru na adrese support.dell.com/manuals najdete
informace o funkcich systému, feSeni potizi a vyménach soucasti.

Dalsi informace najdete v Priivodci pouzitim ovladace BMC (Baseboard
Management Controller) na adrese support.dell.com/manuals.

Q POZNAMKA: Vzdy nejprve zkontrolujte a proctéte aktualizace uvedené
na adrese support.dell.com/manuals, protozZe tyto aktualizace ¢asto
nahrazuji informace v ostatnich dokumentech.
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Technické specifikace

Procesor (na kazdou zakladni
desku)

Typ procesoru

Procesor fady Intel Xeon E3-1200

Rozsifovaci sbérnice (na kazdou
zakladni desku)

Typ sbérnice

Rozsitfovaci sloty

PCI-E x8, 2. generace

Konektor pro rozsitovaci kartu

Pamét’ (na kazdou zakladni desku)

Architektura

Dvoukanalové moduly DDR3 s taktovaci
frekvenci 1066/1333 MHz, bez vyrovnavaci
paméti

Sloty pro pamét’ové moduly 4
Kapacity pamét’ovych modult
Minimum paméti RAM 2GB
Maximum paméti RAM 32 GB
Jednotky (na kazdou zakladni
desku)
2,5palcové pevné disky SAS 6 Gb (4 kanaly)
SATA 3 Gb (4 kanaly)
3,5palcové pevné disky SAS 6 Gb (2 kanaly)

SATA 3 Gb (2 kanaly)

Konektory (na kazdou zakladni
desku)

Vpiedu
Sit’ 10/100/1000 Mb/s (RJ45)
USB 2.0 (prostiednictvim rozdvojky)

Video (DB15) (prostednictvim
rozdvojky)
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Video

Typ grafiky AST2050
Graficka pamét’ 8 MB DDR2 SDRAM
Napajeni

Stridavy proud (na jeden napajeci zdroj)

Vykon 1400 W
Napéti 200-240 V stt., 50/60 Hz
Odvod tepla Maximalné 55,67 BTU/hod.
Maximalni narazovy proud 55 A
Rozméry
Vyska 13 cm
Sitka 44,7 cm
Hloubka 75 cm
Hmotnost (maximalni pfi zaplnéni) Konfigurace s 8 sarikami:
42,4 kg
Konfigurace s 12 sarkami:
48,13 kg
Hmotnost (prazdné) Konfigurace s 8 sankami:
27,4 kg
Konfigurace s 12 sankami:
32,02 kg
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Prostredi

POZNAMKA: Dalsi informace o méfenych udajich prostiedi najdete pro
jednotlivé systémové konfigurace na adrese
dell.com/environmental_datasheets.

Teplota
Provozni 10 az 35 °C s maximalnim nardstem teploty
0 10 °C za hodinu
POZNAMKA: V nadmofskych
vy$kach nad 900 metr( je maximalni
provozni teplota snizenao 1 °C na
kazdych 300 metrd.
Skladovaci -40 az 65 °C s maximalnim nartstem teploty
0 20 °C za hodinu
Relativni vlhkost
Provozni 20 az 80 % (bez kondenzace) s maximalnim
narustem vlhkosti o 10 % za hodinu
Skladovaci 5 az 95 % (bez kondenzace)
Maximalni vibrace
Provozni 0,26 g pti 5-350 Hz
Skladovaci 1,87 g pfi 10-500 Hz po dobu 15 minut
Maximalni raz
Provozni Jeden razovy impuls v kladné ose z (jeden

impuls na kazdé strané systému) o sile 31 G
v délce do 2,6 ms v provozni orientaci

Skladovaci Sest po sobé jdoucich razovych impulsi v
kladné i zaporné ose x, y a z (jeden impuls
na kazdé stran¢ systému) o sile 71 G v délce
do2ms
Sest po sobé jdoucich razovych impulsi v
kladné i zaporné ose X, y a z (jeden impuls
na kazdé strané systému) o sile 22 G pro
impuls s pribéhem sladéné obdélnikové
viny se zménou rychlosti 5,08 m/s
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Prostredi (pokracovani)

Nadmoiska vyska
Provozni -16 az3 048 m
Skladovaci -16 az 10 600 m

Uroven znec€isténi vzduchu

Ttida G1 dle normy ISA-S71.04-1985

Akustika

Akusticky vykon (jednotky: LwAd-UL, dB)
Pfi necinnosti pii teplot& 23 + 2 °C <=170

P1i 50% vykonu dle standardu SPEC pii <=72
teploté 23 +£2 °C

POZNAMKA: LwAd-UL je troveri horniho limitu akustického vykonu (LwAd)
pocitana dle normy ISO 9296 (1988) a méfena v souladu s normou ISO 7779
(1999).
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Remarques, précautions et avertissements

Q REMARQUE : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent
vous aider a mieux utiliser votre systéme.

A PRECAUTION : une PRECAUTION indique un risque d'endommagement du
matériel ou de perte de données en cas de non respect des instructions.

A AVERTISSEMENT : un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement
du matériel, de blessures corporelles ou méme de mort.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes 3 modification sans préavis.
© 2011 Dell Inc. tous droits réservés.

La reproduction de ce document, de quelque maniére que ce soit, sans 'autorisation écrite de Dell Inc.
est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, le logo DELL et PowerEdge™ sont des marques de
Dell Inc. Intel® et Intel® Xe0n® sont des marques déposées d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans
d'autres pays. Mlcrosoft et Windows® sont des marques ou des marques déposées de Microsoft
Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Red Hat® et Red Hat Enterprise Linux® sont des
marques déposées de Red Hat, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. SUSE™ est une marque
de Novell Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. C1tr1x‘> Xen® et XenServer® sont des marques
déposées ou des marques de Citrix Systems, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. VMware®
est une marque déposée ou une marque de VMware, Inc. aux Etats-Unis ou dans d'autres pays.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent étre utilisés dans ce document pour faire référence
aux entités revendiquant la propriété de ces marques ou de ces noms de produits. Dell Inc. rejette tout
intérét propriétaire dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.
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A PRECAUTION : lieux a accés restreint

Ce serveur est congu pour étre installé uniquement dans des licux a acces
restreint tels que définis dans CI. 1.2.7.3 du document IEC 60950-1: 2001,
ot les deux conditions suivantes s'appliquent :

*  Seuls peuvent avoir acces le personnel d'entretien et les utilisateurs qui ont
été informés des motifs des restrictions appliquées au licu et des
précautions a prendre.

* L'acces, qui se fait par I'intermédiaire d'un outil ou d'un verrou et d'une
clé, ou par d'autres moyens de sécurité, est controlé par le responsable en
charge du licu.

Installation et configuration

A AVERTISSEMENT : avant de commencer la procédure suivante, lisez les
consignes de sécurité fournies avec le systéme. Respectez ces consignes.

Déballage du systeme

Sortez le systeme de son emballage et identifiez chaque élément.

Installation sans outil des rails

A AVERTISSEMENT : demandez toujours de I'aide avant de soulever le systéme.
N'essayez pas de le soulever seul, car vous risqueriez de vous blesser.

& AVERTISSEMENT : le systéme n'est fixé ni au rack ni aux rails. Vous devez le
soutenir correctement au cours de I'installation et du retrait pour éviter de
I'endommager ou de vous blesser.

A AVERTISSEMENT : afin d'éviter un éventuel choc électrique, assurez-vous de
disposer d'un troisieme conducteur de mise a la terre pour l'installation du rack.
L'équipement du rack doit assurer un flux d'air suffisant pour bien refroidir le
systeme.

PRECAUTION : lorsque vous installez des rails dans un rack a trous carrés,
vérifiez que les taquets de fixation a téte carrée glissent bien dans les trous
carres.

PRECAUTION : pour une installation correcte, les embouts carrés doivent étre
alignés avec les montants du rack.
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1 Pour ouvrir les rails, appuyez sur les boutons d'éjection des loquets situé au
milieu des embouts.

2 Alignez les embouts des rails avec les collerettes verticales pour que les
taquets de fixation s'insérent dans le trou du bas de la premiére unité en U
et le trou du haut de la deuxieme unité en U. Clissez l'arriere du rail
jusqu'a enclenchement du loquet.

Q REMARQUE : les rails peuvent étre utilisés a la fois dans des racks a trous carrés
et a trous ronds.

e Y Y EY T
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3 Répétezles opérations 1 et 2 pour positionner et fixer 'embout avant sur la
collerette verticale.

Q REMARQUE : pour retirer les rails, appuyez sur le bouton d'éjection du loquet situé
au milieu de I'embout et dégagez les rails un par un.

Installation du systeme

Vider le chassis du systeme

1 Débranchez le cable d'alimentation du bloc d'alimentation.
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3 Appuyez sur le loquet d'éjection @.

4 Retirez le bloc d'alimentation du systeme @.

5 Appuyez sur le loquet d'éjection @.
6 Retirez le plateau du systeme @.
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Installation du systeme dans le rack

& AVERTISSEMENT : demandez toujours de I'aide avant de soulever le systéme.
N'essayez pas de le soulever seul, car vous risqueriez de vous blesser.

Glissez le systeme dans le rack.

2 Sile support d'expédition du stabilisateur de chéssis (en option) est
présent, retirez-le du rack.

E4 REMARQUE : avant de transporter des systémes déja installés dans le rack,
assurez-vous que les deux supports d'expédition du stabilisateur de chassis
(en option) sont en place.

3 Serrez les vis a serrage & main afin de fixer les pattes du systeme a I'avant
du rack.

Q REMARQUE : assurez-vous que le mécanisme d'éjection du loquet est bien
en place.

B5POEPBOEGE00 000
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Equiper le systéme

1 Poussez le bloc d'alimentation dans le systéme jusqu'a ce qu'il soit au
méme niveau que le chissis et que les verrous des loquets d'éjection.
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3 Branchez le cable d'alimentation du chassis sur le bloc d'alimentation.

E4 REMARQUE : Ia configuration correcte des cables d'alimentation en CA sur les
connecteurs des unités d'alimentation est présentée ci-dessous.

PSU1T PSU2
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4 Poussez le plateau dans le systéme jusqu'a ce qu'il soit au méme niveau
que le chissis et que les verrous des loquets d'éjection.

S ‘::::i:ll:\“Q

Connexion du clavier, de la souris et du moniteur
Ifl (- PR

i

Le connecteur situé a l'avant de votre systéme comporte une icone indiquant

P q
quel cible brancher. Connectez un clavier, une souris ou un moniteur
(facultatif).
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Connexion des cables d'alimentation

1 Alarriere du systéme, branchez le cable d'alimentation secteur au
connecteur d'alimentation du systeme.

A acport2

@ AC Port 1
2%

SIS 5K

N S SRIXES

oSy

2 Branchez ensuite I'autre extrémité des cibles d'alimentation sur une prise
de courant mise a la terre ou sur une source d'alimentation autonome
(onduleur ou unité de distribution de l'alimentation).

Q REMARQUE : le port AC Port 1 alimente I'unité PSU1, tandis que le port AC Port 2
alimente I'unité PSU2. Pour plus d'informations, consultez I'étape 3 de la section
Equiper le systeme.

Mise sous tension du systeme

Lorsqu'il est connecté a une source d'alimentation, le systeme s'allume
automatiquement. Consultez le manuel Using the Baseboard Management
Controller Guide (Guide d'utilisation des contrdleurs de gestion de la carte
mere) a l'adresse support.dell.com/manuals.
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Finalisation de l'installation du systeme
d'exploitation

Voir la documentation relative a l'installation et a la configuration du systeme
d'exploitation si vous installez celui-ci pour la premiere fois. Veillez a installer
le systeme d'exploitation avant tout élément matériel ou logiciel acheté
séparément.

Systemes d'exploitation pris en charge

44

Microsoft Windows Server 2008 R2 Entreprise

Microsoft HPC Server 2008 R2

Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64 bits)

Mise a jour 5 de Red Hat Enterprise 5 (64 bits)

Service Pack I de SUSE Linux Enterprise Server 11 (64 bits)
Mise a jour 1 de VMware ESX 4.1

Mise a jour 1 de VMware ESXi 4.1 (option Intégrée pour SDIHC)
Pack de fonctionnalités 1 de Citrix XenServer 5.6

REMARQUE : pour obtenir les informations les plus récentes sur les systémes
d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site support.dell.com.
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Autres informations utiles

A AVERTISSEMENT : voir les informations sur la sécurité et les réglementations
fournies avec votre systéeme. Les informations sur la garantie se trouvent dans ce
document ou dans un document distinct.

Pour obtenir des informations sur les fonctionnalités, le dépannage et le
remplacement des composants du systeme, consultez le manuel Hardware
Owner’s Manual (Manuel du propriétaire du matériel) a 'adresse
support.dell.com/manuals.

Consultez également le manuel Using the Baseboard Management Controller
Guide (Guide d'utilisation des controleurs de gestion de la carte mere) a
l'adresse support.dell.com/manuals.

E4 REMARQUE : vérifiez toujours si des mises a jour sont disponibles sur le site
support.dell.com/manuals et lisez-les en premier, car elles remplacent souvent les
informations que contiennent les autres documents.
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Caractéristiques techniques

Processeur (par carte systéme)

Type de processeur

Famille de produits du processeur
Intel Xeon E3-1200

Bus d'extension (par carte systeme)

Type de bus

Logements d'extension

PCI-E x8 Gen 2

Connecteur de carte mezzanine

Mémoire (par carte systéme)

Architecture

Connecteurs de barrettes de mémoire
Capacité des barrettes de mémoire
RAM minimale
RAM maximale

DDR3 double canal 1066/1333 sans

tampon

4

2 Go
32 Go

Disques (par carte systeme)

Disques durs 2,5 pouces

Disques durs 3,5 pouces

SAS 6 Go (4 canaux)
SATA 3 Go (4 canaux)
SAS 6 Go (2 canaux)
SATA 3 Go (2 canaux)

Connecteurs (par carte systéme)

Avant
Carte réseau 10/100/1G (R]45) 2
USB 2.0 (par cable en Y) 2
Vidéo (DBI15) (par cable en Y) 1
Vidéo
Type de vidéo AST2050

Mémoire vidéo
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Alimentation

Alimentation secteur (par bloc
d'alimentation)

Puissance
Tension
Dissipation thermique

Courant d'appel maximal

1400 W

200-240 VCA, 50/60 Hz
55,67 BTU/h max

55 A max

Caractéristiques physiques

Hauteur
Largeur
Profondeur

Poids (chargé : poids maximal)

Poids (vide)

13 ¢m (5,1 po)

44,7 cm (17,6 po)

75 c¢m (29,5 po)

Configuration a 8 plateaux :
42,4 kg (93,48 1b)

Configuration a 12 plateaux :
48,13 kg (106,11 1b)

Configuration a 8 plateaux :
27,4 kg (60,41 Ib)

Configuration a 12 plateaux :

32,02 kg (70,59 Ib)

Caractéristiques techniques
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Environnement

REMARQUE : pour plus d'informations concernant les mesures environnementales
lies a différentes configurations spécifiques, rendez-vous sur

dell.com/environmental_datasheets.
Température

En fonctionnement

Stockage

Humidité relative

En fonctionnement

Stockage
Tolérance maximale aux vibrations
En fonctionnement

Stockage

Choc maximal

En fonctionnement

Stockage
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De 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F) avec un
gradient thermique maximal de 10 °C (par
heure)

REMARQUE : pour les altitudes supérieures a
900 meétres, la température maximale de
fonctionnement est réduite de 1° C/ 300 méetres.

De -40 2 65 °C (de -40 a 149 °F) avec un
gradient thermique maximal de 20 °C
par heure

De 20 a 80 % (sans condensation) avec un
gradient d'humidité maximal de 10 %
par heure

De 5295 % (sans condensation)

0,26 Grms a 5-350 Hz

1,87 Grms avec un balayage de 10 a 500 Iz
pendant 15 minutes

Une impulsion de choc de 31 G de chaque
cOté du systeme, pendant 2,6 ms sur l'axe z
positif (systéme installé dans la position de
fonctionnement)

Six chocs conséeutifs de 71 G pendant un
maximum de 2 ms sur les axes x, y et z en
positif et négatif (une impulsion de chaque
cOté du systeme).

Six chocs conséeutifs sur les axes x, y et z
en positif et négatif (une impulsion de
chaque c6té du systeme) d'impulsion
d'onde carrée de 22 G avec un changement
de vitesse de 508 cm/s



Environnement (suite)

Altitude

En fonctionnement -16 23 048 m (-50 a 10 000 pieds)

Stockage -16410 600 m (-50 a 35 000 pieds)
Contaminants en suspension dans l'air

Classc GI selon la norme ISA-S71.04-1985
Acoustique

Puissance acoustique (Unités : LwAd-UL, bels)
Inactif si température ambiante de 23 <= 7.0
+=2°C
Puissance SPEC a 50 % si température <= 7.2
ambiante de 23 = 2°C

REMARQUE : LwAd-UL représente le plafond du niveau de puissance acoustique
(LwAd). Il est calculé par ISO 9296 (1988) et mesuré conformément a la réglementation
1S07779 (1999).
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Anmerkungen, Vorsichtshinweise und
Warnungen

E4 ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG enthalt wichtige Informationen, mit deren Hilfe
Sie Ihr System besser nutzen kénnen.

/\ VORSICHTSHINWEIS: Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam,
dass eine Beschaddigung der Hardware oder Verlust von Daten droht,
wenn Anweisungen nicht befolgt werden.

WARNUNG: Eine WARNUNG weist auf Gefahrenquellen hin, die materielle
Schaden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben kdnnen.

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
© 2011 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche Reproduktion dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc.
strengstens untersagt.

Marken i m dlesem Text: Dell™, das DELL Logo und PowerEdge™ sind Marken von Dell Inc. Intel®
und Intel® Xeon® sind elnéetragene Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Landern.
Microsoft® und Windows® sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den
USA und/oder anderen Landern. Red Hat® und Red Hat Enterprise Linux® sind eingetragene Marken
von Red Hat, Inc. in den USA und/oder anderen Landern. SUSETM ist eine Marke von Novell, Inc. in
den USA und anderen Landern. Citrix®, Xen® und XenServer® sind eingetragene Marken oder
Marken von Citrix Systems, Inc. in den USA und/oder anderen Landern. VMware® ist eine
eingetragene Marke von VMware, Inc. in den USA oder anderen Léndern.

Alle anderen in dieser Publikation méglicherweise verwendete Marken und Handelsbezeichnungen
beziehen sich entweder auf die entsprechenden Hersteller und Firmen oder auf deren Produkte.
Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Markenzeichen und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme
der eigenen.

Modell B04S

April 2011 Teilenr. 505MT Rev. A00



A VORSICHTSHINWEIS: Standort mit Zugangsbeschriinkung

Dieser Server ist ausschlieBlich fiir eine Installation in Standorten mit
eingeschrinktem Zugriff vorgesehen, wie es in Cl. 1.2.7.3 von
IEC 60950-1: 2001 definiert wurde, wo diese beiden Bedingungen gelten:

*  Zugang durfen nur Servicemitarbeiter oder Benutzer erhalten, die iiber die
Griinde fir die Einschrinkungen hinsichtlich des Standorts und tber alle
notwendigen VorsichtsmaBnahmen unterrichtet sind.

*  Der Zugang erfolgt durch die Nutzung eines Werkzeugs, einer Sperre,
eines Schliissels oder anderer Sicherungsvorrichtungen und wird durch
die fir den Standort zustindige Dienststelle kontrolliert.

Installation und Konfiguration

WARNUNG: Lesen und befolgen Sie vor dem Ausfiihren der folgenden Schritte die
Sicherheitshinweise fiir das System.

Auspacken des Systems

Entnehmen Sie das System der Verpackung und identifizieren Sie die
einzelnen Komponenten.

Installation der Schienenvorrichtung
(ohne Werkzeug)

A WARNUNG: Beim Anheben des Systems sollten Sie sich stets von anderen helfen
lassen. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie nicht versuchen, das System
allein zu bewegen.

A WARNUNG: Das System ist nicht am Rack oder an den Schienen befestigt. Um
Verletzungen und Schiaden am System zu vermeiden, miissen Sie das System beim
Installieren und Entfernen ausreichend unterstiitzen.

A WARNUNG: Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, wird fiir die
Rack-Installation ein Schutzerdungsleiter (dritter Anschlussdraht) benétigt. Die
Rack-Ausriistung muss geniigend Luftbewegung um das System ermdglichen,
damit eine ausreichende Kiihlung gewabhrleistet ist.

A VORSICHTSHINWEIS: Beim Installieren von Schienen in einem Rack mit
Vierkantlochern muss darauf geachtet werden, dass die Vierkantzapfen in die
Locher eingreifen.

VORSICHTSHINWEIS: Fiir eine ordnungsgeméRe Installation miissen die
Vierkantbolzen biindig mit den Rackstiitzen abschlieBen.
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1 Zichen Sie an den Verriegelungsklinken mitten auf den Endstiicken,
um die Schienenverriegelungen zu 6ffnen.

2 Richten Sie die Endstiicke der Schienen so an den vertikalen
Rackflanschen aus, dass die Zapfen in das untere Loch der ersten
Befestigungseinheit und das obere Loch der zweiten Befestigungseinheit
eingreifen. Befestigen Sie das hintere Ende der Schiene, bis die Sperrklinke
cinrastet.

E4 ANMERKUNG: Die Schienen lassen sich sowohl in Racks mit Vierkant- als auch
mit Rundléchern verwenden.
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3  Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2, um das vordere Endstiick am
vertikalen Flansch zu positionieren und zu befestigen.

Q ANMERKUNG: Um die Schienen zu entfernen, ziehen Sie an der
Verriegelungsklinke mitten auf dem Endstiick und Idsen Sie die einzelnen Schienen.

Installation des Systems

Entleeren des Systemgehauses
1 Ziehen Sie das Netzstromkabel vom Netzteil ab.
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3 Dricken Sie auf die Sperrklinke @.
4 Zichen Sie das Netzteil aus dem System @.

5 Driicken Sie die Sperrklinke nach unten @.
6 Zichen Sie den Schacht aus dem System @.

i
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Installation des Systems im Rack

A WARNUNG: Beim Anheben des Systems sollten Sie sich stets von anderen helfen
lassen. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie nicht versuchen, das System
allein zu bewegen.

1 Schieben Sie das System in das Rack.

2 Entfernen Sie gegebenenfalls die Sicherungsklammer zur Gehiusestabi-
lisierung (optional) vom Rack.

E4 ANMERKUNG: Wenn Sie bereits im Rack installierte Systeme transportieren,
stellen Sie sicher, dass die zwei Sicherungsklammern zur Geh&usestabilisierung
(optional) angebracht sind.

3 Zichen Sie die selbstsichernden Fliigelschrauben fest, um das System mit
den Seiten vorn am Rack zu sichern.

Q ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich, dass der Verriegelungsmechanismus
richtig eingerastet ist.
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Bestiicken des Systems

1 Schieben Sie das Netzteil in das System, bis es biindig mit dem Gehiuse
und den Verriegelungen der Freigabehebel abschliefit.
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3 Stecken Sie das Gehiusenetzkabel in das Netzteil.

Q ANMERKUNG: Die folgende Abbildung zeigt die richtige Konfiguration der

eingebauten Gehdusenetzkabel zu den Steckdosen des Netzteils.
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4 Schieben Sie den Schacht in das System, bis er biindig mit dem Gehéuse
und den Verriegelungen der Freigabehebel abschliefit.

Der Anschluss an der Vorderseite des Systems ist mit einem Symbol
gekennzeichnet, das angibt, welches Kabel einzustecken ist. Schlieen Sie
eine Tastatur, eine Maus oder einen Bildschirm an (optional).
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AnschlieBen der Netzstromkabel

1 Verbinden Sie das Netzstromkabel mit der Steckdose auf der Riickseite
des Systems.

AC Port 2

AC Port 1

2 Verbinden Sie das andere Ende des Netzstromkabels mit einer geerdeten
Steckdose oder einer separaten Spannungsquelle, etwa einer
unterbrechungsfreien Stromversorgung oder einem Stromverteiler.

Q ANMERKUNG: Der AC-Port 1 versorgt das erste Netzteil (PSU1) mit Strom,
der AC-Port 2 versorgt das zweite Netzteil (PSU2). Weitere Informationen finden Sie
in Schritt 3 unter ,Bestiicken des Systems”.

Einschalten des Systems

Wenn das System an cine Stromquelle angeschlossen ist, wird es automatisch
cingeschaltet. Weitere Hinweise finden Sie im Using the Baseboard
Management Controller Guide (Handbuch fiir die Verwendung des
Baseboard-Management-Controllers) unter support.dell.com/manuals.
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AbschlieBen des Betriebssystem-Setups

Wenn Sie das Betriebssystem erstmals installieren, finden Sie weitere
Hinweise in der Dokumentation zur Installation und Konfiguration des
Betriebssystems. Das Betriebssystem muss installiert sein, bevor Sie andere,
nicht zusammen mit dem System erworbene Hardware oder Software
installieren.

Unterstiitzte Betriebssysteme
*  Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
*  Microsoft HPC Server 2008 R2
*  Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
* Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64-Bit)
* Red Hat Enterprise 5 Update 5 (64-Bit)
* SUSE Linux Enterprise Server 11 Service Pack 1 (64-Bit)
*  VMware ESX 4.1 Update 1
*  VMware ESXi 4.1 Update 1 (integrierte Option fiir SDHC)
*  Citrix XenServer 5.6 Feature Pack 1

E4 ANMERKUNG: Aktuelle Informationen zu den unterstiitzten Betriebssystemen
erhalten Sie unter www.support.dell.com.

Weitere niitzliche Informationen

A WARNUNG: Beachten Sie die Sicherheits- und Betriebshestimmungen, die mit
dem Computer geliefert wurden. Garantiebestimmungen kdnnen als separates
Dokument beigelegt sein.

Informationen tber Systemfunktionen, Fehlerbehebung und den Austausch
von Komponenten finden Sie im Hardware Owner’s Manual (Iardware-
Benutzerhandbuch) unter support.dell.com/manuals.

Weitere Hinweise finden Sie im Using the Baseboard Management Controller

Guide (Handbuch fiir die Verwendung des Baseboard-Management-

Controllers) unter support.dell.com/manuals.

Q ANMERKUNG: Wenn auf der Website support.dell.com/manuals aktualisierte
Dokumente vorliegen, lesen Sie diese immer zuerst, denn friihere Informationen
werden damit gegebenenfalls ungiiltig.
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Technische Daten

Prozessor (je Systemplatine)

Prozessortyp

Ein Intel Xeon-Prozessor der
Produktreihe E3-1200

Erweiterungsbus (je Systemplatine)

Bustyp

Erweiterungssteckplitze

PCle x8 (2. Generation)

Zusatzkartenanschluss

Speicher (je Systemplatine)

Architektur

Speichermodulsockel
Kapazitét der Speichermodule
RAM (mindestens)
RAM (hochstens)

Ungepufferte Dual-Channel-DDR3

1066/1333 (zwei Kaniile)
4

2GB
32GB

Laufwerke (je Systemplatine)

2,5-Zoll-Festplatten

3,5-Zoll-Festplatten

SAS 6 GB (4 Kaniile)
SATA 3 GB (4 Kaniile)
SAS 6 GB (2 Kaniile)
SATA 3 GB (2 Kaniile)

Anschliisse (je Systemplatine)

Vorderseite
NIC 10/100/1G (R]J45) 2
USB 2.0 (iiber Y-Kabel) 2
Video (DB15) (iiber Y-Kabel) 1
Grafikkarte
Grafikkartentyp AST2050
Grafikspeicher § MB DDR2 SDRAM

Technische Daten
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Stromversorgung

Wechselstromversorgung (je Netzteil)

Leistung 1400 W

Spannung 200-240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
Wiirmeabgabe Maximal 55,67 BTU/h

Maximaler Einschaltstrom Maximal 55 A

Abmessungen und Gewicht

Hohe 13 cm
Breite 44,7 cm
Tiefe 75 cm
Gewicht (bestiickt: Maximalgewicht) Konfiguration mit § Schichten:
424 kg
Konfiguration mit 12 Schichten:
48,13 kg
Gewicht (leer) Konfiguration mit § Schichten:
274kg
Konfiguration mit 12 Schichten:
32,02 kg

Umgebungsbedingungen

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen fiir bestimmte
Systemkonfigurationen finden Sie unter dell.com/environmental_datasheets.

Temperatur

Betrieb 10 °C bis 35 °C bei einer maximalen
Temperaturinderung von 10 °C
pro Stunde

ANMERKUNG: Bei Hohen iiber 900 Meter
verringert sich die maximale
Betriebstemperatur um 1 °C/300 m.

Lagerung -40 °C bis 65 °C bei einer maximalen
Temperaturinderung von 20 °C
pro Stunde
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Umgebungsbedingungen (fortgesetzt)

Relative Luftfeuchtigkeit
Betrieb

Lagerung

Zulissige Erschiitterung
Betrich
Lagerung

Zulissige StoBeinwirkung

Betrieb

Lagerung

Hohe tiber NN

Betrich

Lagerung
Luftverschmutzungsklasse

Klasse

20 % bis 80 % (nicht kondensierend)
bei einer maximalen Anderung der
Luftfeuchtigkeit von 10 % pro Stunde

5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

0,26 g (eff.) bei 5-350 Hz
1,87 g (eff.) bei 10-500 Hz, 15 Min. lang

Ein Stof von 31 g in positiver Z-Richtung
(ein StoB auf jeder Seite des Systems)
iiber einen Zeitraum von 2,6 ms in der
Betriebsausrichtung.

Sechs nacheinander ausgefiihrte Stofe
mit 71 g von bis zu 2 ms Dauer in
positiver und negatver X-, Y- und Z-
Richtung (ein Stof auf jeder Seite des
Systems).

Sechs nacheinander ausgefiihrte Stofie
mit 22 g (geglitteter Rechteckpuls) mit
Geschwindigkeitsinderung von bis zu
508 cm/s in positiver und negativer X-, Y-
und Z-Richtung (ein Stof} auf jeder Seite
des Systems).

-16 bis 3.048 m
-16 bis 10.600 m

Gl gemil ISA-S71.04-1985
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Akustik

Schallleistung (Mafieinheiten: LwAd-UL, Bel)

Leerlauf in 23 = 2°C Raumpegel <=70
SPEC-Leistung bei 50 % in 23 £ 2°C  <=7.2
Raumpegel

ANMERKUNG: LwAd-UL ist der obere Grenzwert des Schallleistungspegels (LwAd),
berechnet nach IS0 9296 (1988) und ermittelt in Ubereinstimmung mit 1S07779 (1999).
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Dell PowerEdge C5220

Ta TTpwTa BAMATa
UE TO OUCTNUA OaC

KavovioTiké rpétutro B04S



2NMEIWOEIG, E1I00TTOINOEIS KAl TTPOCOXEG

m ZHMEIQZH : H SHMEIQZH utrodeikvUsl GnUavTIKEG TTANPOPOPIES TTOU
oag BonBoulv va xpnaolPoTroleiTe KAIAUTEPO TO GUCTNUA OOG.

MPOXZOXH: H NPOXZOXH utrodnAwvel duvnTikA UAIKA nuid
atmmwAelo dedopévwyv, av dev akoAouBoUv ol odnyieg.

EIAONMOIHZH: H EIAOMOIHZH agopd TidavA UAIKA {nuId, CWHATIKN
BAGBN R Bavaro.

O i pogopieg avTHG TNG INNOGIEVONG VTOKEIVTAL 6€ aAAayic Ypic ewdomoinon.
© 2011 Dell Inc. Mg em@oro&n 6OV TOV SIKOIOPATOV.

AT0yOpEVETOL OVGTNPE 1) OVOTAPUYDYT| CVTAV TOV VKOV [LE OTOLOVINTOTE TPOTO YMPIS TNV £YYPAEN
adeta g Dell Inc. .

Epmopiid ofjpato wov ypnoiporotodvtal 6to mapdv keipevo:: H ovopooio Dell™, to Aoydtumo DELL
ko 1 ovopocio PowerEdge™ eivon epmopikd onpata g Dell Inc. Ot ovopacieg Intel® kat Intel®
Xeon® swal ONUOTO Kam‘csesvw ¢ Intel Corporation otig H.IT.A. kon o€ dAAeg xdpeg. Orovopaoieg
Microsoft®xot Windows® givan EUTOPLKEG GYULOLTOL 1) OTHLOLTOL Kamtaesvm ¢ Microsoft Corporation
otig Hvopéveg [olreieg fy/xon og ke xdpec. Otovopacies Red Hat® ko1 Red Hat Enterprise Linux®
elvon onpata kotatedévta g Red Hat Inc. otic Hvopéveg [olteieg 1y/kon og dAheg xdpeg.

H ovopacio SUSE™ eivor gpmopued oo g Novell Inc. otig Hvopéveg TTohueieg ko oe Ghheg
X®peg. Ot ovopacieg Citrix®, Xen® o XenServer® givon gite oNpaTo KOTaTedévTa 1 EPTOPLKA
ofpata g Citrix System, Inc. otig Hvopéveg molteieg /o dddheg ydpec. H ovopacio VMware
elvol onpa kotatebév N epmopkd ofpa g VMware, Inc. otig Hvopéveg Iorteieg 1) dAleg ydpec.

AN\, EUTOPIKG OTLLOTOL KOIL ELTOPIKEG OVOLLALGIEG UTOPEL VAL YPNGLLOTOLOHVTOL GTNV TaPOHGa EK00T
AVOQEPOLLEVA EITE GTOVG KATOXOVG TMV CNUATMV KOL TOV OVOUATOV £ite 6To poiovta tove. H Dell Inc.
maporteital and kabe Sikoimpo o€ EUTOPIKE CTATO KL EUTOPIKEG OVOLAGIES TPITOV.

KavovioTiké rpéTutro B04S

2011-04 P/N 505MT Avab. A00



A MPOXOXH: TotroBsoia epiopiopévng TpooRAONG

O Swakopotng avTds TPoopiletar ylo €YKATAGTACT] LOVO GE TOTOOEGIES TEPLOPIOUEVNG
npdcPoong, dnwg avtd opileton oy map. 1.2.7.3 tov IEC 60950-1: 2001 démov
1oY00LV Kot ot §V0 avTEG GLVONKES:

*  H rnpdécPaon puropel va anoktnOei povo and mpocorikd vTootpiEng 1 and
¥PNOTES, o1 omoiot £xouv AdPet 131K EKTAISEVOT) GYETIKG e TOVG AOYOVG
EPUPLOYNG TV TEPLOPICUAOV GT1 TOTOBEGTN KaL TIG TVYOV TPOPLAGEELS TOV
apénel vo, Aoppdvovtat.

* HmpdoPaon mapéyetar p€cm g xpnongs evog epyoieiov N kKAeSapldg Kot
KAE0100 1| HEG® GAA®V HEG®V 0oPUAELnG Kot EAEYYETOL OO TNV apyN TOL givat
vevBovvn yo TV T0mobEGiaL.

EykaraoTaon Kai pubuion

TTOPOAMETPWV

A EIAONOIHZH: MNMpotou ekTeAéoeTE TNV TTOPAKATW Sl0SIKATIA,
ouppBouleubeite TIG 0Bnyieg ao@daAelag TTou cuvodeUouv T0 cUCTNUG

oag.

ATTOOUOKEUOOIO TOU CUCTHHATOG

ATOGLOKEVAOTE TO GVGTNUA GOG Kot avayvoploTte kabe avtikeipevo.
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EykatdoTaon tng AUong pe paya Xwpig
epyaAcia

A EIAONOIHZH: Otrote XpelaoTei va onkwoeTe To o0oTNA, {NTHOTE
a1ré dAAoug va oag Bonbrioouv. Na va arro@UyEeTe TPAUHATIOHOUG,
HNV EMIXEIPNOETE VO ONKWOETE HOVOI 0AG TO CUCTNHA.

A EIAOMNOIHZH: To cUoTtnua dev cival oTa@epoTTOINUEVO GTO PAPI
OTEPEWMEVO OTIG pAYEG. MNa TRV atTo@uyR ATOUIKOU TPAUMATIOHOU 1
{nuioag oto cUOTNMA, Ba TTPETTEI VO OTNPIJETE ETTAPKWG TO CUCTNHA
pa@ioU KATd TNV EYKATACTACT Kal TV agaipeon.

A EIAONOIHZH: Na va atmro@uysTe mOavo Kivduvo nAektpotrAniag
ATTAITEITAI £VAG AYWYOG YEIWONG aoPaAEiag HEow EVOG TpiTOU
KaAwdiou yia TV eykardoTaon Tou pagiou. O e§oTAIGNOG pagiwy Ba
TIPETTEI VA TTAPEXEI ETTAPKNA PO AéPa 0TO CUCTNUA YId T dlao@dAion
™G owoTAS Yigng.

A MPOZOXH: Orav eykabIGTATE TIC PAYES OF £va PAPI TETPAYWVNS OTTHS
gival onpavTiké va d1ac@aAiceTe OTI O TETPAYWVOG TTACOAAOG
oA1o8aivel S1aPECOU TWV TETPAYWVWYV OTTWV.

A MNPOZOXH: Ta prroulévia pe Kapé TTPETTEI VA €ival OTHV id1a EUBED pE

TOUG OTUAOUG TOU pa@ioU yia TN CWOTH EYKATACTACT).

1 Tpapnére ta Kovpmid amedevbipmong LavTdAov ota pecaio onueio Tov
axpoiov Tepayiov Yo va avoiEete Ta pavtaia g payas.
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2 Evbuypappiote to akpaio TEUAYLO TOV POYOV OTIG KATOKOPVOEG GUVOEGELS
TOV PaPLov Y10, Vo, EOPACGETE TOVG TACGAAOVG GTNY KOT® 0T TNG TPATNG
dbtaéng oynmuatog U kat v kGTm onn g devtepng didtaéng oyxnpotog U.
YoundéEte 1o To® GKPo TG PAYaS, LEXPL TO HAVTOAO VO ACQUAIGEL 6T
Béom Ttov.

ﬁ ZHMEIQZXH: O pdysg utropouv va Xpnoiydotroinfolv 1600 ot pd@ia W

TETPAywvn, 600 Kai e OTPOYYUAN OTTH).

3  EnavaAdPete to prpota 1 Emg 2 yio vo tomofetnoeTe Kot vo e3pAoeTe T0
UTPOGTIVO 0KPOL0 TEUAYLO GTOV KOTAKOPLPO GUVOEGHO.
ﬂ ZHMEIQZH: MNa va agaipéosTe TIG pAyeg, TPARNETE TO KOUUTTI
atreAeuBEpwong pavtdAou OTo PECAio onuEio Tou akpaiou Tepayiou Kal
BydATe kGBe pdya atd Tnv £5pa TNG.
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EYyKaTdOoTOON TOU CUCTAHMATOG

Ekkévwon Tou TAaICiou CUCTAHATOG

1 AmoocvvdéoTe TO KAADOLO TPOPOSOGING OO T LOVASN TOPOYNS
TPOPOdOGING.
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3 Théote mpoc ta KATm 10 paviaro anelevbipoong @.

4 Tpapn&re ™ povada Topoyng tpopodociog EEm and to cvotue 6.

5 ITiéote 1o Lavdaro anerevBépwong mpog o Kito @.

6 Tpapn&re t 0éon (sled) £€w and 1o cvoTHHO B,

EykatdoTtaon kai pUBUIoH TTapauéTPWY
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EykardoTaon ocuoTAHATOG OTO pA@PI

& EIAONOIHZH: OtroTe XpelaoTei va onkwoeTe To ooTna, {NTHOTE

14

a1rd dAAoug va oag Bonérioouv. lNa va atro@UyETE TPAUUATIONOUG,
HNV ETMIXEIPAOETE VA ONKWOETE HOVOI 00 TO CUOTNHA.

Y0pete 10 VO LEGA OTO PADL.
Av vrapyet, apapéote To Bpayiovo otabepomoinong Tov TAaGiov KaTd T
UETOPOPE (TPOOIPETIKO) Ad TO PAL.

ZHMEIQZH: lNa 1n yetagopd cuaTnudTwy TToU £ival 113N eyKATEOTNUEVA
oe pdQl, BePaiwBeite 611 01 dUO Bpaxioveg oTaBEPOTTOINGNG TOU TTAQICiOU
KOTd TN METAPOPA (TTPOAIPETIKO) Eival oTn BE€on TOUG.

Yoilte T1g Pideg (epog Y10 VoL aGPUAICETE TIC TPOEEOYES TOV GLGTNLLOTOS GTO
UTPOGTIVO LLEPOG TOL PALPLOD.

ZHMEIQXZH: BeBaiwbsite 611 0 pnxaviogog amreAeuBépwang HavTAAou EXEl
EUTTAOKEI CWOTA.

F50GPEOE DGO OO GO
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ZUPTTARPWON CUCTANATOG

1 Zapd&re T povada Tapoyng TPOPodoGiag 6TO EGMTEPIKO TOV GLGTNLLOTOG,
péxpt v givar oty idta evbeia pe To TEPIPANLLO Kat TIG ACPAAMGELS TOV
HOVTOAOL amelevBEpmang.
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3 Zuvdéote 10 KOADO0 TPOPOSOGING TANIGIOV GTN LOVASN TOPOYNS

TPOPOJOGING.

Q ZHMEIQZH: H cwaoTr] Siaudp@waon TwV ECWTEPIKWY Kahwdiwv

Tpoodoaiag AC aTo TTAaicio aTig uttodoxég PSU eivar auTr| TTou

TTAPOUCIACETAI OTNV TTAPOAKATW EIKOVA.

PSU1 PSU2

o

oo
O |G
&H.IIEHIOI.%I. |

PSU2

PSU1

EykatrdoTtaon kai pUBuIon TTOpaUETPWY
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4 Zrpméte 11¢ Oéoeig (sled) oto cvoT, PEYPL VO Eival oty 110 evBeia e TO
TePIPANU KoL TIS AGQOAIGELG TOL LOVTAAOL anelevBépmong.

20vOeon TTANKTPOAOYiIOU, TTOVTIKIOU KAl
00évng

O oVVIEGHOG GTO UTPOSTIVO HEPOG TOV GLOTNUATOS GG EXEL EVOL EIKOVISLO TOV
VIOSEKVVEL TO10 KaAMI10 Tpémel vo, cuvdedel. Zuvdéote 10 TANKTPOADYLO, TO TOVTIKL
KoL v 000vn (TPoatpeTIKE).
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20vOoeon TwV KOAWDdiwv Tpo@odoaiag

1 10 wico PEPOG TOL GVOTHUATOG, CLVIESTE TO KOAMILO TaPOYNS PEOLATOG
GTNV VTTOd0YT| TPOPOSOGIAG TOV GLGTNLOTOG.

z d AC Port 2

AC Port 1

2  Zuvdéote T0 A0 GKPO TV KOAMOI®V PELUATOG GE LI YEIOUEVT NAEKTPIKN
npila N po Eexmplot anyn pEOUATOG, OTMG L0 CLOKEVT] AOIGAELTTNG
TOPOYNG PEVIOTOG 1] i LOVASO dlavoung pEvIOTOG.

Q ZHMEIQZH: H OUpa 1 evaA\acoouevou pelpaTog TTapéxel peUa OTo
PSU1, n ©Upa 2 evaAAaocouevou peUPaTog TTapéxel peupa oto PSU2.
MNa epioodTepeg TTANPOPOpieg, avaTpéETe 0TO BAUA 3 TNG evoTNTAG
"YupTttAipwon cuoTAuaTog".

EvepyoTtroinon Tou CUOTHHATOG

Metd ) obvdeon o€ o Ty pEOULOTOS, TO GUGTNHUO Evepyonoleitat avtdpata. BAéne
Xprion tov Odnyov eleyktn dioyeiplons mhakétag faons oty tonobecio
support.dell.com/manuals.
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OAoKARPWON TNG EYKATACTAONG TOU
Ag1ITOUPYIKOU CUCTAHMATOG

Orov gykobiotdre £vo AEITOVPYIKO GOGTNUA VIO TPAOTH QOPA, avoTpéETe 0TV
TEKUNPI®OT EYKATAGTAONG KOl pOOUIONG TAPAUETPOV TOV CPOPE GTO AEITOVPYIKO GOG
cbvotnua. Beforwbeite 6Tt T0 Aettovpyikd oVt Vol EYKOTEGTNUEVO TPOTOD
£YKOTAOTNGETE VAKO 1) AOYIGHIKO oV dev €xete ayopdoet poli pe To cGTNHA.

AgIToUupyIKA CUCTAMATA TTOU UTTOOTNPifoVTal

Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
Microsoft HPC Server 2008 R2

Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64-bit)

Red Hat Enterprise 5 Eviiuépoon 5 (64-bit)

SUSE Linux Enterprise Server 11 Service Pack 1 (64-bit)
VMware ESX 4,1 Eviipuépwon 1

VMware ESXi 4.1 Evnuépoon 1 (Evoopatopévog Tpoapetikos eE0mMepog
v SDHC)

Citrix XenServer 5.6 [Toxéto dvvatotitav 1

ZHMEIQZH: MNa 11g Mo TTpdo@aTeg TTANPOPOPIEG OXETIKA PE TA AEITOUPYIKG
OuoTAPaTa TToUu uTTooTnpidovTal, BAETTE support.dell.com.
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AAAEG TTANPOPOPIESG TTOU EVOEXONEVWIG VA
XPEIOOTEITE

A EIAONOIHZH: BAérre oTIg TTANPOQOPIEG OXETIKA HE TNV ACQAAEIQ KAI
TOUG KOVOVIOUOUG TTOU £XOUV ATTOOTAAEI JE TO 0UOTHUA oag. Ol
TTANPOPOPIES YIa TNV £yyUnon evOEXETAI VO CUPTTEPIAAUBAVOVTAI OE
auTO TO £yypa@o N va atroTeAoUV SEXWPIOTO £yypago.

BAéme 10 Eyyeipidio katoyov viikod oty tonobecio support.dell.com/manuals yio
TANPOPOPIES TYETIKE. LLE T YOPAKTNPLOTIKA GUGTAOTOC, TNV OVTLUETOTION
TPOPANUATOV KOt TNV OVTIKATAGTACT) EE0pTNUATMV.

BAéme Xprion tov Odnyod eleyiti droyeipions maxétag fdong otnv tonodesio
support.dell.com/manuals.

Q ZHMEIQZXZH: EAéyxete TIAVTOTE YIQ EVNUEPWHEVEG EKBOTEIC OTNV
ToTroBegia support.dell.com/manuals kai va diaBddete TTPWTA TIG
EVNMUEPWHEVEG EKDOTEIG ETTEIDH TTOAU OUXVA AvTIKABIOTOUV TIG TTANPOQYOpPIEG
GANwvV eyypdowv.

TeEXVIKEG TTPOOIAYPAPES

EmegepyaocTtng (Ava TTAaKETO
OUOTAHATOG)

Tomog enekepyaotn EneEepyaotng Intel Xeon, owoyévelo
npotdvtov E3-1200

Aiaulog erékTaong (Ava TTAaKETO

OUOTAHATOG)
TYmog drodrov PCI-E x8 Gen 2
Y7rodoyég eméktaong Youvdetnpag Mezzanine

MvApn (Avd TTAaKETQ CUCTAMATOG)

APpYITEKTOVIKY AoV kavoliod unbuffered DDR3
1066/1333

Ynodoyég Aettovpykdv povadmv pvipng 4
XopnTiKOTTES LOVASMV LVAUNG
EAdyiotn pviun RAM 2GB
Méyiotm pviun RAM 32GB
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Movddeg Siokou (Avd TTAAKETA

OUCTAHATOG)

ZxAnpot diokot 2,5"

ZxAnpot diokot 3,5"

SAS 6 Gb (4 kavdha)
SATA 3 Gb (4 kavaho)
SAS 6 Gb (2 kavdta)
SATA 3 Gb (2 koavéio)

Oupeg (Avd TTAAKETA CUOTAMATOG)

Mmnpootd
NIC 10/100/1G (RJ45) 2
USB 2.0 (néom kolwdiov Y) 2
Bivteo (DB15) (péowm xarmdiov Y) 1
Kdpta ypa@ikwyv
TYmog képtag ypopikav AST2050

Mviun KapTag ypoeikov

8 MB DDR2 SDRAM

Tpogodooia

Tpogpodooio AC (avd mapoyn
TPOPOS0Giag)

loy0g o€ watt

Téon

"Ex\von Beppomrog
Méyioto pedpa 16porg

1400 W

200-240 VAC, 50/60 Hz
55,67 BTU/mpa. péy.

55 A néy.

Texvikég TTPOdIAYPAPES
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DuUOIKA XAPOKTNPICTIKA

Yyog 13 ex. (5,1 iv.)

[TAdrog 44,7 ex. (17,6 tvtoec)
Babog 75 k. (29,5 ivtoeg)
Bdapog (yepdro: péyioto Bapog) Awpdpoemon 8 Bécemv:

42,4 «hd (93,48 MiPpeg)
Awpopowon 12 Bécemv:
48,13 kihd (106,11 AiBpeg)
Bdapog (kevd) Awpdpomon 8 Bécemv:
27,4 kihd (60,41 AiPpeg)

Awpdpemon 12 Bécewv:
32,02 kihé (70,59 AMPpec)

XapaKTnpIoTIKA TTEPIBAAAovTog

IHMEIQZH: MNa emmAéov TTANPo@opieC OXETIKG WE TIC TTEPIBAANOVTIKEC HETPAOEIC
Y10 OUYKEKPIUEVEG DIANOPPUWOEIG GUCTHHATOG, ETTIOKEPTEITE TN SlEUBUVON
www.dell.com/environmental_datasheets.

Ogppokpacio

Kotd ™ Aettovpyia ond 10° g 35°C (50°F éwg 95°F), e
péyioto poopd petafoing Beppokpaciog
10°C (v dpa)

THMEIQZXH: MNa uyépetpo dvw Twv
900 péTpwyv, N PEYIOTN Bepuokpaaia
AeIToupyiag EATTWVETAI OVOUACTTIKG KOTA
1°C/300 péTpa.

Kot v amobfkevon —40° ¢wg 65°C (40° éwg 149°F), pe
péyioto puoud petafoing Beppokpaciog
20°C avé opa

ZyeTikn vypaocio
Katd m Aertovpyio 20% €wg 80% (xmpig cuumdkvaoon) pe

péyioto pubuod petafoing g vypaociog
10% avé opa

Katd v anobikevon 5% €mg 95% (ywpic copmdxvoon)
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XapakTnploTika repIBdAAovrog (ouvéxeia)

Méyiom) tahdvtevon

Katd m Aettovpyia 0,26 Grms ota 5-350 Hz

Katd mv anobnrkevon 1,87 Grms o€ 10-500 Hz yw 15 Aemtd
Méyiot 66vnon

Kot ™ Aertovpyia "Evog moApog 66vnong oto Betikd tunpo

Tov a&ovoa. z (évag maApdg o kabe TAgLPa
oV cvoTnuaTog) Tov 31 G, uéypt Kot yo
2,6 ms TPOG TIG AELTOVPYIKES KOTEVOVLVGELS

Koté v anobkevon 'E&1 dradoyucd extelecpuévol maipol
d6vnong oto BeTikd Kot apynTKd TUAHA
TOV 0EOVOV X, Y KOl Z (£VOG TOALOS 0TV
kG0 mhevpd Tov cvetuatog) tov 71 G
Y €m¢ Ko 2 ms.

"E&1 Sradoyucd extelecpuévol maipol
d6vnong 610 BeTIkd Kot apyNTIKO TUAHA
TOV 0EOVOV X, Y KOl Z (£vag TaALOS 0TV
k0e mhevpd Tov GvoTiuaTog) TV 22 G
pe petaforn taydmrag ion pe

200 ivtoeg/devtepdrento

(686 €k0T00TA/dEVTEPOAETTO)

Yyoépetpo
Kot ™ Aertovpyia -16 ém¢ 3,048 . (-50 £wg 10.000 wddar)
Kot v anobfkevon -16 émg 10.600 . (50 £wg 35.000 mod10)

Enineda pdnov oty atpdceapa

Kotnyopia G1, 6nwg opiletar amd T0
ISA-S71.04-1985

AKouoTIKN
Ioyog Nyov (Movadeg: LwAd-UL,bels)
Adpavég og 23 + 2°C mepipdriovrog <=17,0

Ioybg SPEC 610 50% o€ 23 £+ 2°C <=17,2
nepGALOVTOG

ZHMEIQXZH: To LwAd-UL sivai To avTepo 6pio 10X00¢ éviaong Axou (LwAd)
Bdoel Tou ISO 9296 (1988) kai katéTv pétpnong Bdoel Tou ISO7779 (1999).
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Dell PowerEdge C5220

Rozpoczecie pracy
Z systemem

Model zgodny z norma B04S



Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

Q UWAGA: UWAGA oznacza wazng informacje, ktéra pomoze lepiej
wykorzystac¢ system.

PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia
sprzetu lub utraty danych w razie nieprzestrzegania instrukcji.

A OSTRZEZENIE: Ostrzezenie informuje o sytuacjach, w ktérych
wystepuje ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrazen ciata lub
$mierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.
© 2011 Dell Inc. Wszystkie prawa zastrzezone.

Powielanie tych materiatéw w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo
zabronione.

Znaki towarowe uzyte w tym tekscie: Dell™, logo DELL i PowerEdge™ sg znakami towarowymi
firmy Dell Inc. Intel® i Inte®Xeon® sa zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation
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A PRZESTROGA: Lokalizacja o ograniczonym dostepie

Ten serwer jest przeznaczony do instalacji wytacznie w lokalizacjach o ograniczonym
dostepie, jak okreslono w punkcie Cl. 1.2.7.3 standardu IEC 60950-1: 2001, do ktérego
odnosza si¢ oba ponizsze warunki:

* Dostep moga mie¢ wylacznie technicy serwisowi lub uzytkownicy poinstruowani
na temat powodow ograniczenia dostgpu do lokalizacji oraz srodkéw
ostroznosci, jakie nalezy stosowac.

* Dostep do urzadzenia mozna uzyskaé przy pomocy narzedzia lub zamka i klucza
badz innego zabezpieczenia, dostep znajduje si¢ pod nadzorem osdb
odpowiedzialnych za lokalizacje.

Instalacja i konfiguracja

A OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem wykonywania ponizszej
procedury zapoznaj si¢ z dofaczonymi do systemu instrukcjami
dotyczacymi bezpieczenstwa i zastosuj sie do nich.

Rozpakowanie systemu

Rozpakuj system i zidentyfikuj jego poszczegdlne elementy.

Instalowanie prowadnicy Tool-Less Rail

A OSTRZEZENIE: Za kazdym razem, gdy konieczne jest podniesienie
systemu, nalezy skorzysta¢ z pomocy drugiej osoby. Aby uniknaé¢
obrazen, nie nalezy probowaé¢ podnosi¢ go samodzielnie.

& OSTRZEZENIE: System nie jest przymocowany do szafy typu rack
ani zamontowany w szynach. W celu uniknigecia obrazen lub
uszkodzenia systemu konieczne jest odpowiednie podparcie systemu
w trakcie instalacji i wyjmowania.

A OSTRZEZENIE: W celu unikniecia potencjalnego porazenia pradem
elektrycznym przy instalacji szafy typu rack wymagany jest przewoéd
uziemiajacy. Szafa typu rack musi gwarantowac¢ wystarczajacy
przeptyw powietrza wokét komputera w celu zapewnienia
odpowiedniego chtodzenia.

A PRZESTROGA: Podczas instalacji prowadnic w szafie typu rack z
kwadratowymi otworami nalezy upewnic sig, ze kwadratowe kotki
wsuwaja sie do kwadratowych otworow.

A PRZESTROGA: Aby zainstalowa¢ w prawidiowy sposoéb,
kwadratowe kotki nalezy wyréwnac¢ ze stupkami szafy typu rack.
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1 Pociagnij przyciski zwalniajace zatrzaski w potowie koncowych czgsci,
aby otworzy¢ zatrzaski prowadnicy.

2 Dopasuj koncowki prowadnic na pionowych flanszach szafy typu rack w
celu zamocowania kotkéw w dolnym otworze pierwszej sekcji oraz gérnym
otworze drugiej sekcji otwordw. Zamocuj tylna koncdéwke prowadnicy tak,
aby zatrzask zablokowat si¢ w odpowiedniej pozycji.

E4 UWAGA: Prowadnice moga by¢ uzywane zaréwno w szafach z
kwadratowymi otworami, jak i w szafach z okragtymi otworami.

55050550 555
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3 Powtdrz czynnosci 1 i 2 w celu umieszczenia i zamocowania przedniej
koncowki na pionowej flanszy.

ﬁ UWAGA: Aby zdemontowa¢ prowadnice, pociggnij przycisk zwalniajgcy
zatrzask w potowie koncowej czesci, a nastepnie zwolnij kazdg prowadnice.

Instalacja systemu

Oproéznianie obudowy systemu

1 Odtacz kabel zasilania z jednostki zasilacza.
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3 Nacis$nij zatrzask zwalniajacy @.

4 Wyciagnij jednostke zasilacza z systemu @.

5 Nacis$nij zatrzask zwalniajacy ©.
6 Wyciagnij dysk SLED z systemu @.
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Instalacja systemu w szafie typu rack

& OSTRZEZENIE: Za kazdym razem, gdy konieczne jest podniesienie
systemu, nalezy skorzysta¢ z pomocy drugiej osoby. Aby unikngé
obrazen, nie nalezy prébowaé podnosi¢ go samodzielnie.

Wsun system do szafy typu rack.

2 Usun wspornik stabilizujacy (opcjonalny) z szafy typu rack, jezeli jest
zamontowany.
Q UWAGA: W celu transportu systemoéw zamontowanych w szafie typu rack

upewnij sie, ze dwa wsporniki stabilizujgce (opcjonalne) obudowy sg
zamontowane na swoim miejscu.

3 Dokrec blokujace Sruby skrzydetkowe, aby zamocowac¢ uchwyty systemu w
przedniej czesci szafy typu rack.

Q UWAGA: Sprawdz, czy mechanizm zwalniajgcy zatrzaski jest prawidtowo
wigczony.
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Wypetnianie systemu

1 Wsun jednostke zasilacza do systemu, az wyréwna si¢ z obudowa i zablokuje
si¢ zatrzask.
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3 Podtacz kabel zasilania obudowy do jednostki zasilacza.

stalym obudowy do gniazd PSU pokazano na nastegpujacej rycinie.

Q UWAGA: Prawidtowg konfiguracje integralnych kabli zasilania pradem

PSU1T PSU2

PSuU2

PSU1
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4 Wsun dysk SLED do systemu, az wyrdwna si¢ z obudowg i zablokuje si¢
zatrzask.

Ztaczka z przodu systemu ma ikonke wskazujaca, ktory kabel nalezy podtaczy¢.
Podtacz klawiature, mysz lub monitor (opcjonalnie).
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Podtaczanie kabli zasilania

1 Z tylu systemu podiacz kabel zasilania gléwnego do gniazda zasilania
systemu.

AC Port 2

AC Port 1

2 Podtacz druga koncowke kabli zasilania do uziemionego gniazdka
elektrycznego lub oddzielnego zrodta zasilania, np. do zasilania
bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki rozdziatu zasilania (PDU).

E4 UWAGA: Port 1 AC zasila PSU1, Port 2 AC zasila PSU2. Wigcej informacji
mozna znalez¢ w punkcie 3 sekcji Wypetnianie systemu.

Wiaczanie systemu

Po podtaczeniu do zrodla zasilania, system automatycznie uruchamia sie.
Patrz Korzystanie z przewodnika kontrolera zarzqdzania zintegrowanego z plytq
systemowq na stronie support.dell.com/manuals.
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Konfiguracja systemu operacyjnego

Przed rozpoczgciem instalowania systemu operacyjnego po raz pierwszy, zapoznaj si¢
z dokumentacja dotyczacg instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego. Upewnij sig,
ze system operacyjny zostal zainstalowany przed instalacja sprzetu i oprogramowania
niezakupionego wraz z komputerem.

Obstugiwane systemy operacyjne
*  Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
*  Microsoft HPC Server 2008 R2
*  Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
* Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64-bitowe)
* Red Hat Enterprise 5 aktualizacja 5 (64-bitowe)
» SUSE Linux Enterprise Server 11 dodatek Service Pack 1 (64-bitowe)
*  VMware ESX 4.1 aktualizacja 1
*  VMware ESXi 4.1 aktualizacja 1 (opcja osadzona dla SDHC)
» Citrix XenServer 5.6 pakiet funkcji 1

Q UWAGA: Najbardziej aktualne informacje o obstugiwanych systemach
operacyjnych znajdujg sie na stronie www.dell.com.

Inne przydatne informacje

A OSTRZEZENIE: Zobacz: uwagi dotyczace bezpieczernstwa i
przepisow prawnych w dokumencie dostarczonym wraz z systemem.
Informacje dotyczace gwarancji mogq zosta¢ zamieszczone w tym
dokumencie lub dostarczone jako oddzielny dokument.

Podrecznik uzytkownika sprzetu, dostgpny na stronie support.dell.com/manuals,
zawiera informacje o funkcjach systemu i opis sposobow rozwiagzywania problemow,
a takze instrukcje dotyczace wymiany elementow systemu.

Patrz Korzystanie z przewodnika kontrolera zarzqdzania zintegrowanego z plytq
systemowq na stronie support.dell.com/manuals.

Q UWAGA: Nalezy zawsze sprawdzac, czy na stronie
support.dell.com/manuals pojawily sie aktualizacje, i zapoznawac sig z
nimi w pierwszej kolejnosci, poniewaz informacje w nich zawarte zastepujag
informacje z innych dokumentow.
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Dane techniczne

Procesor (na plyte systemowa)

Typ procesora

Procesor Intel Xeon z rodziny produktow
E3-1200

Magistrala rozszerzen (na plyte
systemowa)

Typ magistrali

Gniazda rozszerzen

PCI-E x8 Gen 2

Ztacze Mezzanine

Pamie¢ (na ptyte systemowa)

Architektura Dwukanatowe niebuforowane moduty
DDR3 1066/1333
Gniazda moduléw pamigci 4
Pojemno$¢ modutéw pamigci
Minimalna pojemnos¢ pamigci RAM 2GB
Maksymalna pojemnos$¢ pamigci RAM 32 GB
Napedy (na ptyte systemowa)
2,5-calowe napedy dyskow twardych SAS 6 Gb (4 kanaty)
SATA 3 Gb (4 kanaty)
3,5-calowe napedy dyskow twardych SAS 6 Gb (2 kanaty)

SATA 3 Gb (2 kanaty)

Ztacza (na plyte systemowa)

Z przodu
NIC 10/100/1G (RJ45) 2
USB 2.0 (poprzez kabel Y) 2
Grafika (DB15) (poprzez kabel Y) 1
Grafika
Typ grafiki AST2050
Pamig¢ grafiki 8§ MB DDR2 SDRAM
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Zasilanie

Zasilacz pradu zmiennego (na zasilacz)

Moc 1400 W
Napigcie 200-240 VAC, 50/60 Hz
Emisja ciepta maksymalnie 55,67 BTU/h
Maks. natgzenie pradu przy wiaczeniu ~ maks. 55 A
Cechy fizyczne
Wysokosé 13 cm
Szerokos¢ 447 cm
Glegbokosc 75 cm
Waga (z wyposazeniem: waga maksymalna) Konfiguracja 8 dyskow SLED:
42,4 kg
Konfiguracja 12 dyskéw SLED:
48,13 kg
Waga (bez wyposazenia) Konfiguracja 8 dyskow SLED:
27,4 kg
Konfiguracja 12 dyskéow SLED:
32,02 kg

Warunki otoczenia

UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia
przewidzianych dla poszczegdlnych konfiguracji systemu nalezy odwiedzic¢
strone internetowg dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura:

W trakcie pracy Od 10 do 35°C przy maksymalnym
gradiencie temperaturowym 10°C na godzing
UWAGA: W przypadku wysokos$ci
n.p.m. powyzej 900 m maksymalna
temperatura, w jakiej urzadzenie moze
pracowac obniza sie o 1°C na kazde
300 m.

Przechowywanie 0Od —40 do 65°C przy maksymalnym
gradiencie temperaturowym wynoszacym
20°C na godzing
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Warunki otoczenia (ciag dalszy)

Wilgotnos¢ wzgledna
W trakcie pracy

Przechowywanie
Maksymalne drgania
W trakcie pracy

Przechowywanie

Maksymalny wstrzas
W trakcie pracy

Przechowywanie

Wysokosé n.p.m.
W trakcie pracy
Przechowywanie
Poziom zanieczyszczen w powietrzu

Klasa

20% do 80% (bez kondensacji) przy
maksymalnym gradiencie wilgotnosci
wynoszacym 10% na godzing

0Od 5% do 95% (bez kondensacji)

0,26 Grms przy czestotliwosci 5-350 Hz

1,87 Grms przy czgstotliwosci 10-500 Hz
przez 15 minut

Jeden impuls wstrzasowy na dodatniej osi Z
(jeden impuls po kazdej stronie systemu) o
sile 31 G trwajacy maksymalnie 2,6 ms w
kierunku dziatania

Sze$¢ kolejnych impulsow wstrzasowych na
dodatniej 1 ujemne;j stronie osi X, Y, Z (jeden
impuls po kazdej stronie systemu)

o sile 71 G, trwajacych maksymalnie 2 ms.
Sze$¢ kolejnych impulsow wstrzasowych na
dodatniej i ujemne;j stronie osi X, Y, Z (jeden
impuls po kazdej stronie systemu) w postaci
zaokraglonej fali kwadratowej o sile 22 G
przy zmianie predkosci 508 cm/s.

Od-16do 3 048 m
Od -16 do 10 600 m

G1 wg definicji w ISA-S71.04-1985
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Poziom hatasu

Poziom mocy dzwigku (jednostki: LwAd-UL, bele)

Bezczynnosé, przy temperaturze <=17,0
otoczenia 23 + 2°C

SPEC. moc w 50%, przy temperaturze = <=7,2
otoczenia 23 + 2°C

UWAGA: LwAd-UL oznacza gorng granice mocy dzwieku (LwAd), obliczong
wedtug 1ISO 9296 (1988) i mierzong zgodnie z ISO7779 (1999).
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Dell PowerEdge C5220

Hauyano paboThl
C cucTtemou

HopmaTtuBHas mogens B04S



MpumeyaHus, npegynpexaeHns u
npenocTepexeHus

Q NMPUMEYAHUE. MPUMEYAHUE copepuT BaxHyto MHGOpMaLuLo,
KoTopas nomoraeT 6onee addeKTUBHO UCMONb30BaTh CUCTEMY.

BHUMAHMWE: BHUMAHME yka3sbiBaeT Ha pUCK noBpexaeHus
o6opyaoBaHus UK NOTepU AaHHbIX B Ciyvae HecobnioaeHus
MHCTPYKUUN.

A OCTOPOXXHO: OCTOPOXHO ykasbiBaeT Ha NOTeHUMaNbHYI0
ONacHOCTL NOBPEXAEHNs 060pyA0BaHMUSA, NONYYEHUA TPaBMbI UIN Ha
yrposy Ons XKU3HMW.

HNudopmanus, conep:kamasicsi B JaHHOH My0IuKaLUU, MOKeT ObITh H3MeHeHa 0e3 yBeI0MJIeHUs].
© Dell Inc., 2011. Bce npaBa 3amuieHsbl.

Bocnpou3BeneH1e MaTepraoB JaHHOTO PyKOBOZCTBA B 110001 hopMe 6e3 MHCbMEHHOT0 pa3peleHus
xopnoparuu Dell Inc. crporo 3anpemniaercs.

ToBapHbIe 3HAKH, UCIIOJIb3yeMblIe B JaHHOM TekcTe: Dell™, 3M6nema DELL u PowerEdge™ sBnstorcs
TOBapHBIMHU 3HaKamu kopropanuu Dell Inc. Intel® u Intel® Xeon® sBsrores oxpanseMbiMu
ToBapHbIMH 3Hakamu Intel Corporation B CIIIA u B apyrux crpanax. Microsoft® u Windows®
SIBIISIOTCS OXPAHSIEMBIMH TOBAPHBIMU 3HaKaMu Kopriopaiin Maiikpocogr B CIIA 1 B 1pyrux
crpanax. Red Hat ® 4 Red Hat Enterprise Linux® sinsirorcs OXpaHseMbIMU TOBAPHBIMU 3HAKAMHU
xopnopanyu Red Hat, Inc. B CIIIA u B npyrux crpanax. SUSE ™ HBHﬂeTCﬂ OXpAHACMEIM TOBAPHEIM
3HaKoM Kopropauuu Novell, Inc. B CILIA u B 1pyrux crpaHax. Citrix®, Xen® u XenServer® sipmsiorcs
TOBapHBIMHU 3HaKaMU MJIM OXPaHsSeMBIMH TOBapHBIMHU 3HakaMu koMnanuy Citrix System B CIIIA B
JIpYTUX CTpaHax. VMware® sipisercs OXpaHseMbIM TOBapHBIM 3HaKOM Kopnopauuu VMWare, Inc. B
CIIA u B 1pyrux crpaHax.

[poune ToBapHBIEC 3HAKH M HA3BaHUS IPOJYKTOB MOTYT MCIIOJIb30BATHCS B JAHHON MyOIUKALUHY ISt
0003HaueHHs] KOMITAHHH, 3asIBIISIONINX IIPaBa Ha 3TU TOBapHbIE 3HAKH M HA3BAHMUS, MM IIPOLYKTOB
stux komnanuii. Dell Inc. He peTeHayeT Ha rpaBa COOCTBEHHOCTH B OTHOLICHUH KaKUX-THO0
TOBAapHBIX 3HAKOB M TOPrOBBIX HAMMEHOBAHHIA, KPOME CBOMX COOCTBEHHBIX.
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A BHUMAHMUE: Mecto orpaHuyeHHoro goctyna

JlaHHBIN cepBep HpeiHa3HaYeH TONBKO JUIsl YCTAHOBKM B MECTaxX OrPaHUYEHHOTO
JIOCTYyTa, Kak onpezeneHo B ¢T. 1.2.7.3 MOK 60 950-1:2001 mpumeHHUTENBHO K
CIIEIYIOIIMM JIBYM YCIOBHSIM.

® I[OCTyH NpeaOCTaBIACTCA TOJIBKO TEXHUKAM UJIHU TOJb30BaATEIAM, KOTOPBIC MPOILIITH
HUHCTPYKTaX U O3HAKOMJIEHBI C OIpaHUYCHUAMUA, IPUMEHAEMBIMU B TAHHOM MECTE, a
TaKKE C IPUHUMACMbIMU MEPaMU IMTPEAOCTOPOKHOCTH.

® JIOCTyH OCYILIECTBJIACTCA C IOMOILIBIO MHCTPYMEHTA WJIA 3aMKa C KJIFOYOM, a TaK¥KE C
TMOMOIIBIO UHBIX CPELCTB 66301’[aCHOCTI/I, W KOHTPOJIMPYETCA NJOJDKHOCTHBIMU JIMLIAMU,
HECYIIMMH OTBETCTBEHHOCTH 3a JaHHOEC MECTO.

YcTtaHoBKa u
KOHdurypmpoBaHue

A OCTOPOXHO! MNepea BbinonHeHnem criegytoLleit npoueaypbl
npouunTanTe UHCTPYKLUU MO TeXHUKe 6e30nacHOCTU, NpunaraemMble K
cucteme, u cobnroganTe ux.

PacnakoBka cucremMbl

Pacnakyiite cucreMy U MIEHTUGULMPYHTE KaXKIbIH JIEMEHT.
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YcTtaHoBKa cuctem c
HEeUHCTPYMEeHTalIbHbIMU HanpaBnsOLWMMHN

A OCTOPOXHO! Oins nogHATMSA cucTeMbl HEOGXOAMMO NPUGETrHYTb K
nomowm Apyrux nuu. Bo nsbexaHue TenecHbIXx NOBpexaeHUI He
NbITaNTecb NOAHUMAaTb CUCTEMY CaMOCTOSAITENLHO.

A OCTOPOXHO! Cucrtema He npukpensieHa K CTOWKe U He BCTaBJieHa B
Hanpasnswme. YTo6b1 He NPUYMHUTL Bpeaa 340POBbI0 U n3bexarb

NONIOMKM CUCTEMbI, CriegyeT o6ecneunTb agekBaTHYI ONopy CUCTEMbI
BO BpeMs YCTaHOBKMW U pa3bopKu.

A OCTOPOXHO! insa npenoTrepalleHUs NopaXkeHUsi INEeKTPUYECKUM
TOKOM NMpu yCTaHOBKE CTOWKM TpedyeTcA TPeTU NpoBop, 3alUTHOro
3a3emneHus. O6opyaoBaHue CTONKMU JOIMKHO obecneynBaTb

[OCTaTO4YHbIN 064yB CUCTEMbI BO3AYXOM A4Sl €e Haanexaliero
oxnaxgeHus.

A BHUMAHWE: MNpu yctaHoBKe HanpasnsaoLmx B CTOMKY C KBagpaTHLIMM
OTBEPCTUAMM BaXHO TOYHO COBMECTUTb KBAAPaTHbLIE BbICTYMbl HAMNPAaBAAOLLMX
C KBaApaTHbLIMW OTBEPCTUAMM CTOMKH.

A BHUMAHWE: MNpu npaBunbHoi ycTaHoBKe KBaapaTHbIE 3aLlesku

bUKCUpyLOTCS 3a OMopbl CTONKM.

1 YroObI U3BIICYD HAMPABIISAIOLIKE, TOTIHATE HA Ce0sT KHOIKY 3allIe/IKU B
KOHIIE KaX/10i HarpaB/soLIei U BbIIBUHBTE €€.
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2 BrIpOBHSITE KOHIIBI HAPABISIONINX 110 BEPTHKATBHBIM ()IaHI[aM CTOWKH,
'~lTO6bl BBICTYIIbI NTOTIAJIA B HUXKHEE OTBEPCTHUC NIEPBOI'0 OTCEKA U BEPXHEE
OTBEpPCTHE BTOPOro oTceka. BeTaBbTe 3a/1HION0 YacTh Hampasidoiieil 10
(buKcan 3aIeTKH.

Q MPUMEYAHMUE: 311 HanpaBnstoLime MOryT UCNONb30BaTbCA Kak B

CTOMKax c KBagpaTHbIMN OTBEPCTUAMU, TaK N B cToWKax ¢ KpyrnbiMu
OTBEPCTUAMU.

3 TloBropute neiicTBus 1 1 2, 4T0OBI BRIPOBHSTH U YCTAHOBUTH MEPEAHION0
4acTh Ha BEPTUKAIbHOM (hriaHIe CTOMKH.

m MPUMEYAHUE: YTto6bl n3Bneyb HanpaensawLwue, NnoTsaHUTe Ha cebs
KHOMKY 3aLLENK1 B KOHLIE KaXKaoi HanpasnsioLleil U BblABUHLTE ee.
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YcTtaHOBKa cuctemMbl

YoanuTte Bce M3 LLacCU CUCTEMBbI

OTCOGHI/IHI/IT@ SHCKTpI/I‘IGCKI/Iﬁ HIHyp OT 0JI0Ka MMUTAHUS.

1

2 BoITSIHUTE PYKOSTKY OJIOKA TUTaHHUS.

YcTaHoBKa 1 KOH(UrypupoBaHue
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3 Haxwmure Ha 3auesnky ©.

4 TUsenekute OIOK MUTAHUS U3 CUCTEMEI @,

5 Haxwmure Ha 3amienky @.

6 l3BiekuTe canasku U3 cucTeMnl @,
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YcTtaHOBKa cUCTeMbl B CTOI7IKy

& OCTOPOXHO! Ons nogHATMSA cucTeMbl HEOGXOAMMO NPUGETHYTb K

108

nomolum apyrux nuu. Bo nsbexaHune TenecHbIX NnoBpexaeHn He
nbiTanTeCb NOAHMMATb CUCTEMY CaMOCTOATENbHO.

BcraBbTe cuctemy B CTOMKY.

[Ipy HaTMYMK TPAHCTIOPTUPOBOYHON CKOOBI CTAOMIM3aTOpa LIACCH
(IOTIOTHUTENBHO) U3BIEKUTE €€ U3 CTOMKH.

MPUMEYAHME: Ecnu TpaHCnopTHbIE CUCTEMBI YKE YCTaHOBMEHbI B
CTONKY, y6eamTechb B TOM, YTO 06e TpaHCNOPTUPOBOYHbLIE CKOObI
cTabunusaTopa Lwaccu (AONONHUTENBHO) HAXOAATCS Ha MecTe.

3aTaHUTE BUHTHI-0ApAIIKH IS KPETIeHHS IPOYIINH CHCTEMBI K TTepeTHen
YaCTH CTOMKH.

MPUMEYAHUE: Y6eaoutech B NpaBniibHOM MOSMOXEHUM MEXaHU3Ma
3aLLenKku.

W Sy >

F50GPEOE DGO OO GO

YcTaHoBKa 1 KOH(UrypupoBaHue



YcTtaHOBKa KOMNOHEHTOB CUCTEMbI

1 Bcrasere 010K TUTaHKS B CUCTEMY TaK, YTOOBI 3aKpblilaCh 3alllCliKa.
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3 TloxkmrounTe Kabenb MATAHUS K OJIOKY MUTAHUSL.

1N NUTaHNA Wwaccun

MpaBunbHas koHdUrypaums kabene

E4 NPUMEYAHMUE:

npu NnoaKN4YeHnn K pasbemam OnoKoB NUTaHWs NokasaHa Ha cneayoouiem

PUCYHKe.

PSU1 PSU2

PSU2

PSU1

YcTaHoBKa 1 KOH(UrypupoBaHue
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4 BcraBbTe OJIOK TMTaHKS B CUCTEMY TaK, YTOOBI 3aKphLIACh 3alllefKa.

MoaknioueHune KnasmaTypbl, MbILW U
MOHMTOpA

PazbeMbl Ha nepeiHell TaHe CUCTEMbI CHAOXKEeHbI 3HaYKaMH, TO3BOJISIOIMMU
ONpeIeUTD MPaBUIIbHOE NOAKIIOYeHHe Kadeneit. [lonkniounTe KiiaBuarypy, Mbllb
¥ MOHUTOP (IOIIOJTHUTEIIBHO).

YcTaHoBKa U KOHUrypupoBaHue | 1



NMoakniovyeHne cnnoBbIX Kabenen

1 Ha 3aHH€fI MaHCJIN CUCTEMBI IOAKIIIOUUTE Kabelb MUTaHus JICKTPOCETH K
pasbeMy NUTAHUA CUCTECMBI.

AC Port 2

AC Port 1

2 TloxgkirouuTe Ipyroii KoHel| KaOes MUTaHus K 3a3¢MJICHHOM PO3eTKe HITH
OTAETHHOMY MCTOUHHUKY TIMTaHUsI, HATPUMEP UCTOUHUKY OecrepeOoiHoro
MUTaHUSI I PACTIPEENUTETLHOMY IIUTY.

Q MPUMEYAHMUE: Mopt AC 1 nogaet anekTpuyecTso 6rnoky nutaHus PSU1,

nopT AC 2 nogaert anekTpnyecTBo 6roky nutaHua PSU2. [lononHuTenbHble
cBefeHus cMm. B pasgene «Llar 3» rnaBbl «YcTaHOBKa KOMMNOHEHTOB

CUCTEMDbI».

BknroyeHue cuctembl

[Tocne nmoaxiIo4eHus K MCTOYHUKY IIUTAHUS CHCTEMa aBTOMAaTHYECKU BKIIIOUHTCHL.
CM. Pyxo8odcmeo no ucnonv3o8anuio KOHmMpoiepa 6a3o80ll niamol Ha CanTe
support.dell.com/manuals.
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3aBepLueHne YCTaHOBKN onepaLuoHHOM
CUCTEMbI

YT00bl YCTAHOBUTD OMEPAIIMOHHYIO CHCTEMY, CM. JOKYMEHTAIMIO [0 YCTAHOBKE U
KOH(PUTYPUPOBAHHUIO OMEPAIMOHHOM cuctemMbl. OnepaluoHHas CHCTeMa J0KHA
ObITh YCTAHOBJIEHA JI0 YCTAHOBKHM alapaTHOro MM NPOrpaMMHOTO 00eCTieueHusl,
KOTOpOE He ObLIO MPHOOPETEHO BMECTE C CHCTEMOH.

MopaepxuBaeMble onepauMoHHbIe CUCTEMbI
*  Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
*  Microsoft HPC Server 2008 R2
*  Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
* Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64-pa3psaHas Bepcusi)
* Red Hat Enterprise 5, o6HoBnenue 5 (64-pa3psiHas Bepcs)
* SUSE Linux Enterprise Server 11 ¢ nakerom obHoBnenus 1 (64-paspsiaHas Bepcust)
*  VMware ESX 4.1, obHoBienue 1
*  VMware ESXi 4.1, o6noBnenne 1 (Bcrpoennsiii komnonent SDHC)
¢ Citrix XenServer 5.6, maket BO3MOKHOCTEH |

Q MPUMEYAHMUE: Camyio nocnegHiolo MHdopMaLmio 0 noaaepxuBaemblx
onepauMoHHbIX cucTemax cM. Ha Beb-caliTe support.dell.com.

NMpoyas none3Haa nHdopmayus

OCTOPOXHO! MpouuTaiite AOKyMeHTaLMIO No 6e30MNacHOCTH U
COOTBETCTBUIO HOPMaTMBaM, KOTopasi BXOAUT B KOMIIIEKT NOCTaBK1
cuctembl. MapaHTUitHaA HgOpMaLMsa MOXeT BXOAUTL B COCTaB [AHHOIO
AOKyMEHTa UNnu NpefoCcTaBnATLCSA B BuAe OTAENbLHOro 4OKyMeHTa.

CaeJieHHs 0 KOMITOHEHTaX CUCTEMBI, YCTPaHEHHHU HETIONAI0K U 3aMCHE

KOMITOHEHTOB CM. B PykogoOocmee nonv3osamens 060py0osanusi Ha caiite

support.dell.com/manuals.

CM. Pyko8odcmeo no ucnonv308anuio KOHmMposiepa 6a3o8oll niamvl Ha CanTe

support.dell.com/manuals.

Q MPUMEYAHUE: O6sazaTtensHo NnpoBepsinTe CTpaHnuLy
support.dell.com/manuals Ha Hanuune obHoBNeHM. OGHOBMNEHHbIE

[OKYMEHTbI 4acTo 3aMeHsItoT coboi apyrue matepuarnsl — Yntante nx B
nepByto ovepeb.
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TexHu4yeckue XapPpakKTepuCcTtmukKm

Mpoueccop(Ha ogHY CUCTEMHYIO
nnary)

Tun nponeccopa [Ipoueccop Intel Xeon cemeiictea E3-1200

LLnHa pacwumpeHusi(Ha ogHy
CUCTEMHYIO nnary)

Tum mMHbI PCI-E x8 Gen 2

Pa3bemsbl paciiupenus Pazbem Mezzanine

MamaTb(Ha ogHY cMCTEMHYIO nnaTy)

ApxurexTypa JIByxxaHanbHas mamsat DDR3 6e3
Oydepuzanun, yactora 1066/1333 MI'n

PazbeMsbl 11 Moyneit maMsTH 4

Emxocts Monyneit mamsiTi

Munumanbhblid 00beM O3Y 2Tb
MaxkcumanpHblii 00bem O3Y 32Tb
Hakonutenu (Ha ogHy CUCTEMHYIO
nnary)
XKecrkue aucku 2,5" SAS 6 I'b (4 xanana)
SATA 3 T'B (4 xanana)
XKecrkue aucku 3,5" SAS 6 I'b (2 xanana)

SATA 3 I'b (2 xanana)

Pa3beMbl (Ha O4HY CUCTEMHYIO
nnary)

HepeIIHﬂﬂ TaHeIb

Ceresoit apanrep 10/100/1 rout/c 2
(RJ45)
USB 2.0 (4epe3 Y-pa3BeTBUTEIb) 2

Buneo (DB15) (uepe3 Y-pa3eerButens) 1
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Bupgeo

Tun Bugeo

Bugaeonamsars

AST2050
8 Mb DDR2 SDRAM

Power (MutaHune)

VICTOYHMK MUTAHUS TIEPEMEHHOTO TOKA
(U1 KaXKA0TO MCTOUHHMKA TTUTAHMS )

MormHoCcTh
Hamnpsokenue
Temnoormaua

MakcumanbHbIi OpOCOK TOKa

1400 Br

200-240 B mepemennoro toka, 50/60 '

He 6omee 55,67 BTE/4
He Gonee 55 A

dusnyeckne xapakTepucTuKkm

Bricora
[Iupuna
Jiina

Macca (mox Harpys3Koif: MaKc. Macca)

Macca (mmycroit)

13 cMm

44,7 cm

75 cm

Kongurypanus ¢ 8 canazkamu
42,4 xr

Koudurypamws ¢ 12 canazkamu

48,13 xr

Kondwurypamus ¢ 8 canaskamu
27,4 xr

Kondwurypauus ¢ 12 canaskamu
32,02 xr

TexHunyeckne xapakTepucTukm
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YcnoBus JKcnnyatauum n XxpaHeHusa

NMPUMEYAHMUE: JononHuTensHyo nHdopMaLmnio 0 napameTpax oKkpyxatoLen
cpenbl Ans YCTaHOBKM ONpeaeneHHbIX KOHUrypaumii cucteMbl cM. Ha Beb-
ctpanuue dell.com/environmental_datasheets.

Temneparypa
B npouecce paGoTsl Ot 10 10 35 °C ¢ MakcUMaJIbHON CKOPOCTBIO
n3MeHeHus Temueparypsl 10 °C B yac
MPUMEYAHMUE: Mpu ncnonbaosaHuu
Ha BbicoTe 900 M 1 BbiLle MakcuMarnbHas
paboyas TemnepaTypa cHuxaetcs Ha 1
rpagyc no Lenbcuto Ha kaxable 300 M.
Bo Bpemst xpaneHus Ot —40 1o 65 °C ¢ MmakcuManbHOU
CKOPOCTBIO U3MeHeHHs Temmepatypsl 20 °C
B 4ac
OTHocuUTeNbHas BIAKHOCTD
B npouecce pabotel Ot 20% 1o 80% (Oe3 KoHIeHCAH)
C MaKCUMAaJIbHBIM H3MEHEHHEM BIaXKHOCTH
10% B gac.
Bo Bpems1 xpaHeHus Ot 5 % no 95 % (6e3 koHAeHCaIHH)
MaxkcumaibHasi BUOparus
B mporecce pabotst 0,26 G (cpemuexs.) mpu 5-350 I'rg
Bo Bpems xpaneHus 1,87 G (cpennexs.) mpu 10-500 I'u B

TeueHue 15 MuH
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YcnoBus akcnnyaTtauuu U XxpaHeHus (MpodosnkeHue)

MaxkcuMaibHas yaapHast Harpyska

B npouecce paGoTbt OnuH yaapHbiif uMmynsc 31 g
JUTHTENBHOCTBIO He OoJiee 2,6 MC B
MOJIOKUTEIILHOM HAMPaBICHHHU 110 OCH Z
(110 OTHOMY UMITYITIBCY C KaXKIIOH CTOPOHBI
CHCTEeMBI) IIpH pabodeii OpueHTaUH

Bo Bpems xpaneHus [lecTs mocnenoBaTenbHBIX YIAPHBIX
umnyabcoB 71 G IIHUTENBHOCTBIO 2 MC B
MOJIOKUTEJIHOM U OTPULIATEIbHOM
HaIPaBIEHHUSIX [0 OCSM X, Y U Z (110 OTHOMY
UMITYNbCY C KaKTOH CTOPOHBI CHCTEMBI).
[lecTs mocnenoBaTeNnbHBIX YIAPHBIX
HUMIYJIBCOB B TIOJOXKUTEIHHOM 1
OTPHIIATEILHOM HAMPABIEHHSAX 10 OCAM X, y
1 Z (110 OZHOMY UMITYJIbCY C KaXKI0H
CTOPOHBI cucTeMbl) CriaXeHHbIH
IpsAMOYToibHbII ummynsc 22 G ¢
u3MeHeHneM ckopoctu 508 cm/c

Bericota Hag ypoBHEM MOps
B npouecce paboTht ot -16 o 3048 m
Bo Bpemst xpaneHus or-16 10 10 600 m

YPOBSHL 3arpA3HAIOIINX BEUIECTB B

arMocdepe
Kinace G1 comtacHo Ki1accuHKaLuu
ISA-S71.04-1985
AkycTuka

YpoBeHs 3BykoBoOro AaBnenus (exununsl: LwAd-UL, nb)
Ipu mpoctoe 23 + 2°C dou <=17,0

Tpu pabore Ha 50% momHoCcTH 23 £ <=72
2°C ¢don

NMPUMEYAHMUE: LwAd-UL — 3710 ypoBeHb BEpXHErO npeaerna 3ByKOBOro
naenexus (LwAd), Bbluncnsaemsiin no ctangapty 1ISO 9296 (1988) n nameHsemblii no
ctaHgapty ISO7779 (1999).
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Dell PowerEdge C5220

Procedimientos
Iniciales
con el sistema

Modelo reglamentario B04S



Notas, precauciones y avisos

Q NOTA: Una NOTA proporciona informacion importante que le ayudara a utilizar
mejor el sistema.

A PRECAUCION: Un mensaje de PRECAUCION indica la posibilidad de dafios
en el hardware o la pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.

A AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daiios materiales,
lesiones o incluso la muerte.

La informacién contenida en esta publicacion puede modificarse sin previo aviso.
© 2011 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproduccion de este material en cualquier forma sin la autorizacion
por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de DELL y PowerEdge™ son marcas
comerciales de Dell Inc. Intel® e Intel® Xeon® son marcas comerciales registradas de Intel Corporation
en los Estados Unidos y en otros paises. Microsoft® y Windows® son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros paises. Red Hat®
y Red Hat Enterprise Linux® son marcas comerciales registradas de Red Hat, Inc. en los Estados
Unidos o en otros paises. SUSE™ es una marca comercial de Novell Inc. en los Estados Unidos y en
otros paises. Citrix®, Xen® y XenServer® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas
de Citrix Systems, Inc. en los Estados Unidos o en otros paises. VMware® es una marca comercial o
marca comercial registrada de VMware, Inc. en los Estados Unidos o en otros paises.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en esta publicacion para hacer referencia
a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la
propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Modelo reglamentario B04S
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A PRECAUCION: Area de acceso restringido

Tal y como se define en la cldusula 1.2.7.3 de la IEC 60950-1: 2001, este
servidor ha sido disenado para su instalacién solamente en dreas de acceso
restringido, en donde se aplican las siguientes condiciones:
¢ Sélo pueden tener acceso personas de asistencia técnica o usuarios a los
que se haya informado de las razones de las restricciones que se aplican al
lugar y acerca de las precauciones que deban tenerse en cuenta.

*  Elacceso se realiza mediante un dispositivo o una cerradura y llave, u otros
medios de seguridad, y estd controlado por la autoridad responsable de esta
drea.

Instalacion y configuracion

A AVISO: Antes de realizar el procedimiento siguiente, revise y siga las
instrucciones de seguridad incluidas con el sistema.

Desembalaje del sistema

Desembale el sistema e identifique cada elemento.

Instalacion de la solucion de rieles de montaje
sin herramientas

A AVISO: Siempre que necesite levantar el sistema, pida la ayuda de otros. Con el
fin de evitar lesiones, no intente mover el sistema usted solo.

A AVISO: El sistema no esta fijado al rack ni montado en los rieles. Para evitar
lesiones personales o daiios en el sistema, debe sujetar adecuadamente el
sistema durante la instalacion y la extraccion.

A AVISO: Para evitar que se produzca una descarga eléctrica, es necesario que
la instalacion del rack cuente con un tercer conductor, de conexion a tierra.
El equipo del rack debe proporcionar el suficiente flujo de aire al sistema para
mantener una refrigeracion adecuada.

A PRECAUCION: A Ia hora de instalar rieles en un rack con orificios cuadrados,
es importante comprobar que la espiga cuadrada se desliza correctamente a
través de los orificios cuadrados.

A PRECAUCION: Los esparragos cuadrados deben quedar al mismo nivel que los
postes del rack para que la instalacion sea correcta.

Instalacion y configuracion 121



1 Tire de los botones de liberacion de los pestillos, en el centro de los
extremos, para abrir los pestillos de los rieles.

2 Alince los extremos de los rieles de las pestafias verticales del rack para
insertar las espigas en el orificio inferior de la primera posicion Uy en el
orificio superior de la segunda posicién U. Apriete el extremo posterior del
ricl hasta que el pestillo se asiente en su lugar.

Q NOTA: Los rieles pueden utilizarse tanto en rieles con orificios cuadrados como
redondos.

e Y Y EY T
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3 Repita los pasos del 1 al 2 para colocar y asentar el extremo frontal en la

pestafia vertical.

Q NOTA: Para extraer los rieles, tire del boton de liberacion del pestillo situado en el

punto medio del extremo y desencaje los rieles.

Instalacion del sistema

Vacie el chasis del sistema

1 Desconecte el cable de alimentacién de la unidad de fuente
de alimentacién.

;“

2 Tire hacia fuera del asa de la unidad de fuente de alimentacién.

~',‘"

Instalacion y configuracion
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3 Presione hacia abajo el pestillo de liberacion @.

4 Tire de la unidad de fuente de alimentacién para extraerla del sistema @.

5 Presione el pestillo de liberacién hacia abajo @.

6 Tire del modulo hacia fuera del sistema @.

i
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Instalacion del sistema en el rack

AVISO: Siempre que necesite levantar el sistema, pida la ayuda de otros. Con el
fin de evitar lesiones, no intente mover el sistema usted solo.

1 Inserte el sistema en el rack.

2 Fxtraiga del rack el soporte de transporte para estabilizacion del chasis
(opcional) si esta presente.

Q NOTA: Para transportar sistemas que ya estan instalados en el rack, asegirese de
que los dos soportes de transporte para estabilizacion del chasis (opcionales) se
encuentren en su lugar.

3 Apricete los tornillos mariposa cautivos para fijar las pestarias del sistema a
la parte frontal del rack.

Q NOTA: Aseglrese de que el mecanismo de liberacion del pestillo esté colocado
correctamente.

B5POOPPOEGED0 b 000 the NP
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Llenado del sistema

1 Introduzca la unidad de fuente de alimentacién en el sistema hasta que
quede alineada con la carcasa y el pestillo de liberacion se bloquee.
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3  Conecte el cable de alimentaciéon del chasis a la unidad de fuente

de alimentacién.

cables de alimentacion de CA integrales al chasis y los zocalos de la unidad de

4 NOTA: En la ilustracion siguiente se muestra la configuracion correcta de los
fuente de alimentacion (PSU).

PSU1 PSU2

PSU2

PSU1
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4 Introduzca el médulo en el sistema hasta que quede alineado con la
carcasa y el pestillo de liberacion se bloquee.

<8
?)

|
l\‘,,‘ynu‘ N J,/

aton y el monitor
(g \‘//\ N

El conector de la parte frontal del sistema tiene un icono que indica qué cable
debe conectarse. Conecte un teclado, un ratén o un monitor (opcional).
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Conexion de los cables de alimentacion

1 Enla parte posterior del sistema, conecte el cable de alimentacion
al z6calo de alimentacién del sistema.

A acport2

@ AC Port 1
2%

SIS 5K

N S SRIXES

oSy

2 Conecte el otro extremo de los cables de alimentacién a una toma eléctrica
con conexion a tierra o a otra fuente de energfa, como por ejemplo un
sistema de alimentacién ininterrumpida o una unidad de distribucién
de alimentacion.

Q NOTA: El puerto de CA 1 suministra alimentacion a PSU1, y el puerto de CA 2
suministra alimentacion a PSU2. Para obtener mas informacion, consulte el
paso 3 de Llenado del sistema.

Encendido del sistema

Cuando se conecta el sistema a una fuente de energia, se enciende
automdticamente. Consulte ¢l documento Using the Baseboard Management
Controller Guide (Guia para el uso de la controladora de administracién de la
placa base) en support.dell.com/manuals.
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Instalacion del sistema operativo

Para instalar un sistema operativo por primera vez, consulte la documentacién
de instalacién y configuracion del sistema operativo. Asegurese de que el
sistema operativo esté instalado antes de instalar hardware o software no
adquiridos con el sistema.

Sistemas operativos admitidos
*  Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
*  Microsoft HPC Server 2008 R2
*  Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
* Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64 bits)
* Red Hat Enterprise 5 actualizacién 5 (64 bits)
» SUSE Linux Enterprise Server 11 Service Pack 1 (64 bits)
*  VMware ESX 4.1 actualizacion 1
*  VMware ESXi 4.1 actualizacién 1 (opcién incorporada para SDIHC)
*  Citrix XenServer 5.6 Feature Pack 1

Q NOTA: Para obtener la informacién mas reciente sobre los sistemas operativos
admitidos, visite support.dell.com.

Otra informacion atil que puede necesitar

A AVISO: Consulte la informacién sobre normativas y seguridad suministrada con el
sistema. La informacién sobre la garantia puede estar incluida en este documento
o constar en un documento aparte.

Consulte el Manual del propietario del hardware en
support.dell.com/manuals para obtener informacién sobre las caracteristicas
del sistema, la solucién de problemas y la sustitucién de componentes.
Consulte el documento Using the Baseboard Management Controller Guide
(Guia para el uso de la controladora de administracién de la placa base) en
support.dell.com/manuals.

Q NOTA: Compruebe si hay actualizaciones en support.dell.com/manuals y, si las hay,

léalas antes de proceder a la instalacion, puesto que a menudo sustituyen la
informacion contenida en otros documentos.
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Informacion de la NOM (solo para México)

La informacién que se proporciona a continuacién aparece en el dispositivo
descrito en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la Norma
Oficial Mexicana (NOM):

Importador Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 — 11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F

Nuamero de modelo B04S

Voltaje de alimentacién 200-240 V CA

Frecuencia 50/60 Hz

Consumo cléctrico 9 A para cada entrada de alimentacion

Especificaciones técnicas

Procesador (por placa base)

Tipo de procesador Procesador E3-1200 de la familia de
productos Intel Xeon

Bus de expansion (por placa base)
Tipo de bus PCI-E x8 Gen 2

Ranuras de expansion Conector intermedio

Memoria (por placa base)

Arquitectura DDR3 1 066/1 333 de dos canales sin
bufer
Zo6calos de mdodulo de memoria 4

Capacidades del modulo de memoria
RAM minima 2 GB
RAM maéxima 32 GB
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Unidades (por placa base)

Unidades de disco duro de 2,5 pulgadas

Unidades de disco duro de 3,5 pulgadas

SAS 6 Gb (cuatro canales)
SATA 3 Gb (cuatro canales)
SAS 6 Gb (dos canales)
SATA 3 Gb (dos canales)

Conectores (por placa base)

Parte frontal

NIC 10/100/1G (R]J45) 2
USB 2.0 (a través de cable Y) 2
Video (DBI15) (a través de cable Y) 1
Video
Tipo de video AST2050

Memoria de video

SDRAM DDR2 de 8§ MB

Alimentacion

132 |

Fuente de alimentaciéon de CA
(por fuente de alimentacion)

Potencia
Voltaje
Disipacion de calor

Corriente de conexién mdxima

Especificaciones técnicas

1400 W

200-240 V CA, 50/60 Hz
55,67 BTU/h (16,30 W) mix.
55 A max.



Caracteristicas fisicas

Altura 13 cm
Anchura 447 cm
Profundidad 75 cm
Peso (cargado: peso maximo) Configuracién con ocho mdédulos:
424 kg
Configuracién con doce médulos:
48,13 kg
Peso (vacio) Configuracién con ocho médulos:
274kg
Configuracién con doce médulos:
32,02 kg

Especificaciones ambientales

NOTA: Para obtener informacion adicional sobre medidas ambientales relativas a
configuraciones del sistema especificas, vaya a dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura
En funcionamiento De 10 a 35 °C con una gradacién de
temperatura méxima de 10 °C (por hora)
NOTA: Para altitudes superiores a 900 m,
la temperatura méaxima de funcionamiento
se reduce 1 °C cada 300 m.
En almacenamiento De —40 a 65 °C con una gradacion de

temperatura maxima de 20 °C por hora

Humedad relativa

En funcionamiento Del 20 al 80% (sin condensacién) con una
gradacion de humedad maxima del 10%
por hora

En almacenamiento Del 5 al 95% (sin condensacion)
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Especificaciones ambientales (continuacion)

Vibracién maxima
En funcionamiento

En almacenamiento

Impacto médximo

En funcionamiento

En almacenamiento

Altitud
En funcionamiento
En almacenamiento
Nivel de contaminacién atmosférica

Clase

0,26 Grms a 5-350 Hz

1,87 Grms a 10-500 Hz durante
15 minutos

Un choque en el sentido positivo del ¢je z
(un choque en cada lado del sistema) de

31 G durante 2,6 ms en la orientacién de
funcionamiento

Seis choques ¢jecutados consecutiva-
mente en los ejes x, y y z positivo y
negativo (un choque en cada lado del
sistema) de 71 G durante un maximo

de 2 ms.

Seis choques ejecutados consecutiva-
mente en los ejes x, y 'y z positivo y
negativo (un choque en cada lado del
sistema) de onda cuadrada alisada de

22 G con cambio de velocidad a 508 cm/s

De-16a3 048 m
De-16a 10 600 m

G1 de acuerdo con ISA-S71.04-1985

Acistica

Potencia acustica (unidades: LwAd-UL, belios)

Inactivo en ambientes de 23 = 2°C

<=70

Potencia SPEC al 50% en ambientes de <= 7,2

23 +2°C

NOTA: LwAd-UL es el nivel maximo de potencia acastica (LwAd) calculado segin
la norma 1S09296 (1988) y medido de acuerdo con la norma 1S07779 (1999).
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Sisteminizi
Kullanmaya
Baslarken
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Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve
Uyarilar

Q NOT: NOT, sisteminizden daha iyi sekilde yararlanmaniza yardimci olacak
énemli bilgiler verir.

DiKKAT: DIKKAT, yénergelere uyulmadiginda donanimin zarar
gorebilecegini veya veri kaybi olabilecegini belirtir.

A UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olasi maddi hasar, fiziksel
yaralanma veya 6liim tehlikesi anlamina gelir.

Bu belgedeki bilgiler 6nceden bildirilmeksizin degistirilebilir.
© 2011 Dell Inc. Tiim haklar1 sakhdir.

Dell Inc.'in yazili izni olmadan bu belgelerin herhangi bir sekilde ¢ogaltilmasi kesinlikle yasaktir.

Bu metinde kullamlan DellTM DELL logosu ve PowerEdge™, Dell Inc. kurumunun ticari
markalaridir. Intel® ve Intel® Xeon® Intel Corporation'n A.B.D. ve diger iilkelerdeki tescilli ticari
markalaridir. Microsoft® ve Windows® Microsoft Corporatlon m A.B.D. ve/veya dlger iilkelerdeki
ticari markalar veya tescilli ticari markalaridir. Red Hat® ve Red Hat Enterprise Linux® A.B.D. ve/
veyadiger tilkelerde Red Hat, Inc. sirketinin tescilli ticari markalaridir. SUSE™, Novell Inc. sirketinin
A.B.D. ve diger iilkelerdeki tescilli ticari markasidir. Citrix®, Xen® ve XenServer® A.B.D. ve/veya
diger tilkelerde Citrix System, Inc. sirketinin tescilli ticari markalar1 ya da ticari markalardir. VMware®
A.B.D. ve/veya diger lilkelerde VMware, Inc. sirketinin tescilli ticari markasidir.

Bu belgede, marka ve adlarin sahiplerine ya da tiriinlerine atifta bulunmak i¢in baska ticari marka ve
ticari adlar kullanilabilir. Dell Inc. kendine ait olanlarin disindaki ticari markalar ve ticari isimlerle
ilgili hi¢bir miilkiyet hakki olmadigini beyan eder.
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A DIKKAT: Sinirh Erigim Yeri

Bu sunucu, C1.1.2.7.3 / IEC 60950-1: 2001 i¢inde tanimlandig1 sekilde sadece
sinirl erisim yerlerine montaj amaciyla tasarlanmigtir. C1.1.2.7.3 / IEC 60950-1:
2001 i¢inde bu kosullar asagidaki sekilde tanimlanmistir:

Erisim sadece servis personeli veya sinirli erisim yerine uygulanan
kisitlamalarin nedenleri ve aliacak onlemler hakkinda bilgilendirilmis
kisiler tarafindan saglanabilir.

Erigim bir alet veya kilit-anahtar veya diger giivenlik araglarinin kullanim ile
yapilir ve sinirli erisim yerinden sorumlu kisi tarafindan kontrol edilir.

Kurulum ve Yapilandirma

A UYARI: Asagidaki prosediirii uygulamadan énce, sistemle birlikte

gelen giivenlik ydénergelerini okuyun ve bu yénergelere uyun.

Sistemi Paketinden Cikarma

Sisteminizi paketinden ¢ikarin ve tiim pargalarin tamam olup olmadigini kontrol edin.

Aletsiz Ray Céziimiiniin Monte Edilmesi

UYARI: Sistemi kaldirmaniz gerektiginde, baskalarindan yardim
isteyin. Yaralanmadan kaginmak i¢in, sistemi kendiniz kaldirmaya
calismayin.

UYARI: Sistem rafa sabitlenmez veya ray lizerine monte edilmez.
Kigisel yaralanmalari veya sistemin hasar gérmesini énlemek igin,
montaj ve sokiim sirasinda sistemi yeteri kadar desteklemelisiniz.

UYARI: Potansiyel elektrik garpma tehlikesini dnlemek igin, raf
montajinda liglincii bir kablo topraklama iletkeni gereklidir. Raf
ekipmani uygun sogutmanin siirdiiriilebilmesi igcin sisteme yeterli
hava akigi saglamahdir.

DIKKAT: Kare delikli bir rafa ray montaji yaparken kare askinin kare
deliklerin icinden kayarak ge¢tiginden emin olun.

DiKKAT: Dogru montaj igin kare saplamalar raf direklerine
yaslanmalidir.
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1 Ray mandallarini agmak i¢in ug parga orta noktalarindaki mandal serbest
birakma diigmelerini ¢ekin.

2 Birinci U'nun alt deligindeki ve ikinci U'nun tist deligindeki askilar1 oturtmak
icin raylarin ug pargalarini dikey raf flanslar tizerinde hizalayin. Mandal
yerine kilitleninceye kadar rayim arka ucunu birbirine gegirin.

Q NOT: Raylar hem kare delikli hem yuvarlak delikli raflarda kullanilabilir.

EEC Y Y PV T

3 On ug pargasini dikey flansa yerlestirip oturtmak icin 1 ile 2. adimlari
tekrarlaym.

Q NOT: Raylari gikarmak igin, ug pargasinin ortasindaki mandal serbest
birakma digmesini gekin ve her rayi yerinden ¢ikarin.
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Sistemin Monte Edilmesi

Sistem Sasesini Bosaltin

Giig¢ kablosunu gii¢ kaynagi biriminden ¢ikarin.

1

2 Gii¢ kaynagi birimi tutma sapini ¢ekerek agin.
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3 Serbest birakma mandalini agagiya dogru bastirin @.

4 Gii¢ kaynag birimini ¢ekerek sistemden ¢ikarin @.

5 Serbest birakma mandalini agagiya dogru bastirin @.

6 Kizagi ¢ekerek sistemden ¢ikarin @.

i

W

<
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Sistemin Rafa Monte Edilmesi

& UYARI: Sistemi kaldirmaniz gerektiginde, baskalarindan yardim
isteyin. Yaralanmadan kacinmak i¢in, sistemi kendiniz kaldirmaya
calismayin.

1 Sistemi rafin i¢ine dogru kaydirin.
2 Varsa raftaki sase dengeleyici nakliye braketini (istege bagli) ¢ikarin.
Q NOT: Rafa halihazirda monte edilmis sistemleri tagimak icin iki adet sase
dengeleyici nakliye braketinin (istege bagh) takili oldugundan emin olun.

Sistemin ¢ikintilarini rafin 6n kismina sabitlemek i¢in tespit vidalarini sikin.

K e

NOT: Mandal birakma mekanizmasinin dogru takildi§gindan emin olun.

B 3
PEB6APEDE0E 005000 the NP
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Sistemin Toplanmasi

1 Giig kaynag1 birimini kasaya ve serbest birakma kilitlerine yaslanincaya
kadar sisteme yerlestirin.
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3 Sase gii¢ kablosunu gii¢ kaynag1 birimine takin.

gi gibidir.

gidaki sekilde gosterildi

Q NOT: Dahili sase AC gl kablolarinin PSU soketlerine dogru
yapilandirmasi asa

PSU1T PSU2

PSuU2

PSU1
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4 Kizagi kasaya yaslanincaya ve serbest birakma mandali kilitleninceye kadar
sisteme dogru itin.

Klavye, Fare ve Monit
'

Sisteminizin 6n kisminda yer alan konnektor hangi kablonun takilacagin
gosteren bir simgeye sahiptir. Klavye, fare veya monitor (istege bagli)
takabilirsiniz.
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Gii¢ Kablolarini Baglama

1 Sistemin arkasinda, sebeke gli¢ kablosunu sistemin gii¢ soketine takin.

A acport2

@ AC Port 1
2%

NULWNN
A\N

PSSSSSSS

S

S0

SISSY
PLTARR

2 Giig kablolarinin diger ucunu toprakli bir elektrik prizine ya da kesintisiz gii¢
kaynag1 ya da gii¢ dagitim birimi gibi ayr1 bir glic kaynagina takin.

Q NOT: AC Port 1, PSU1 igin, ACP Port 2, PSU2 icin gii¢ saglar. Daha fazla
bilgi icin Sistemin Toplanmasi bélimiinde 3. adima bakin.

Sistemin Ac¢ilmasi

Sistem bir gii¢ kaynagina baglandiginda otomatik olarak agilir.
support.dell.com/manuals adresinde Anakart Yonetim Kontroloriiniin

Kullaniimasina dair Kilavuza bakiniz.
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isletim Sistemi Kurulumunu Tamamlama

Isletim sistemini ilk defa kurmak icin, isletim sisteminize ait kurulum ve
yapilandirma belgelerine bakin. isletim sisteminin sistemle birlikte satin
almmamis donanim veya yazilim kurulmadan 6nce kuruldugundan emin olun.

Desteklenen igletim Sistemleri
*  Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
*  Microsoft HPC Server 2008 R2
*  Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
* Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64-bit)
* Red Hat Enterprise 5 Update 5 (64-bit)
* SUSE Linux Enterprise Server 11 Service Pack 1 (64-bit)
*  VMware ESX 4.1 Update 1
*  VMware ESXi 4.1 Update 1 (SDHC i¢in Yerlesik segcenek)
*  Citrix XenServer 5.6 Ozellik Paketi 1

Q NOT: Desteklenen isletim sistemlerine iligkin en son bilgiler igin bkz.
support.dell.com.

ihtiyaciniz Olabilecek Diger Bilgiler

A UYARI: Sisteminizle birlikte gelen giivenlik ve diizenleme bilgilerine
bakin. Garanti bilgileri bu belgeye dahil edilmis veya ayri bir belge
olarak eklenmis olabilir.

Sistem 6zellikler, sorun giderme ve parca degistirme hakkinda daha fazla bigin,
support.dell.com/manuals adresindeki Donanim Sahibi Kilavuzuna bakin.

support.dell.com/manuals adresinde Anakart Yonetim Kontroloriiniin
Kullanilmasina dair Kilavuza bakiniz.
E4 NOT: Her zaman support.dell.com/manuals adresindeki giincellemeleri

kontrol edin ve genellikle diger belgelerdekinden daha glincel bilgiler icerdigi
icin ilk 6nce giincellemeleri okuyun.

146 | Kurulum ve Yapilandirma



Teknik Ozellikler

islemci (Her Sistem Kart igin)

Islemci tipi

Bir Intel Xeon iglemcisi E3-1200 iiriin

ailesi

Genisletme Veriyolu (Her Sistem

Karti igin)

Veriyolu tiirii

Genisletme yuvalari

PCI-E x8 Gen 2

Mezzanine konnektor

Bellek (Her Sistem Karti igin)

Mimari Cift Kanal Arabelliksiz DDR3 1066/1333
Bellek modiilii soketleri 4
Bellek modiilii kapasiteleri

Minimum RAM 2GB

Maksimum RAM 32GB
Siiriiciiler (Her Sistem Karti igin)
2.5" sabit disk SAS 6 Gb (4 kanal)

SATA 3 Gb (4 kanal)

3.5" sabit disk SAS 6 Gb (2 kanal)

SATA 3 Gb (2 kanal)

Konnektorler (Her Sistem Karti igin)

On
NIC 10/100/1G (RJ45) 2
USB 2.0 (Y kablo tizerinden) 2
Video (DB15) (Y kablo tizerinden) 1
Video
Video tiirii AST2050
Video bellegi 8 MB DDR2 SDRAM

Teknik Ozellikler
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Power (Giig)

AC gii¢ kaynag (gii¢ kaynagi basina)

Watt Degeri 1400 W
Gerilim 200-240 VAC, 50/60 Hz
Is1 dagitimi 55,67 BTU/sa maks.
Maksimum ani akim 55 A maks.
Fiziksel
Yiikseklik 13 cm (5.1 in)
Genislik 44,7 cm (17,6 ing)
Derinlik 75 cm (29.5 in)
Agirlik (yiikli: maksimum agirlik) 8 kizakl1 yapilandirma:
42,4 kg (93,48 1bs.)
12 kizakl yapilandirma:

48,13 kg (106,11 1bs.)
Agirlik (bos durumda) 8 kizakl1 yapilandirma:
27,4 kg (60,41 1bs.)
12 kizakli yapilandirma:
32,02 kg (70,59 lbs.)

Cevre Ozellikleri

NOT: Belirli sistem yapilandirmalari igin gevre élgtimleri hakkinda ek bilgi icin,
bkz. dell.com/environmental_datasheets.

Sicaklik
Calisma Saatte maksimum 10°C'lik sicaklik
degisimli 10° - 35°C (50°F - 95°F)
NOT: 900 metrenin tzerindeki
rakimlarda, maksimum calisma
sicakhgi 1°C/300 m oraninda diser.
Depolama Saatte maksimum 20°C'lik sicaklik

degisimli -40° - 65°C
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Gevre Ozellikleri (devami)

Bagil Nem
Calisma

Depolama
Maksimum titresim

Calisma

Depolama
Maksimum sarsint1

Calisma

Depolama

Yiikseklik
Calisma
Depolama

Havadan Gegen Madde Diizeyi
Siuf

Saatte maksimum %10'luk nem degisimli
%20 - %80 (yogunlagmasiz)

%S5 - %95 (yogusmasiz)

5-350 Hz'te 0.26 Grm
15 dakika i¢in 10-500 Hz'de 1,87 Gr

Calisma yoniinde 2,6 ms i¢in 31 G'lik
pozitif z ekseninde (sistemin her tarafinda
tek darbe) tek sarsint1 darbesi

2 ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x,
y ve z eksenlerinde (sistemin her bir
tarafnda tek darbe) art arda uygulanan alt
sarsnt darbesi

200 ing/saniye hz deiimine sahip 22 G'lik
eit dalga akm i¢in pozitif ve negatif x, y ve
z eksenlerinde (sistemin her bir tarafnda
tek darbe) art arda uygulanan alt sarsnt
darbesi

-16ila 3.048 m
-16 ila 10.600 m

ISA-S71.04-1985 ile tanimlanan bigimde
Gl
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Akustik

Ses giicti (Birimler: LwAd-UL,bels)

23 £ 2°C ortam sicakliginda bosta <=17.0
23 + 2°C ortam sicakliginda ve %50'da  <=7.2
SPEC giicii

NOT: LwAd-UL, ISO7779 (1999) ile uyumlu olarak 6lgiilen ve 1ISO 9296
tarafindan hesaplanan ses glici seviyesinin Ust limitidir (LwAd).
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